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ES stratégija mikroshemu joma:

stratégijas 1stenosana atziméjams progress, bet ar
Mikroshému aktu drosi vien nepietiks, lai sasniegtu parak
verienigo digitalas desmitgades mérkraditaju
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Kapeéc St joma ir svariga?

Musu konstatéjumi un ieteikumi

Detalizétaks ieskats musu apsvérumos

Mikroshému akts deva jaunu impulsu, lai gan tam triuka
ietekmes novéertéjuma un skaidri definétu meéerku

Mikroshému akts nodrosinaja jaunu impulsu péc tam, kad 2013. gada
stratégija nebija sasniegusi savu galveno mérki

Mikroshému akts tika izstradats steiga, ka rezultata ir radusas vairakas
nepilnibas

Komisija ir atbildiga tikai par nelielu dalu no pazinota
Mikroshému akta finanséjuma, tomeér publiski finansétie
projekti, kurus més parbaudijam, kopuma bija saskanoti ar
ES stratégiskajiem mérkiem

Informacija par paredzamo kopé€jo finanséjumu ir nepilniga, jo Komisija ir
atbildiga tikai par nelielu daju no ta

Komisijas sniegta informacija par izmaksato finanséjumu ir nepilniga

Komisija finansé projektus, kas kopuma ir saskanoti ar stratégijam, bet tai nav
pilnigas izpratnes par to faktisko ieguldijumu

Paredzames, ka valsts atbalstam bls nozimiga loma razosanas jaudas
palielinasana, tacu Komisijai nav informacijas par to, cik liela méra tas palidz
sasniegt ES meérkus

Mikroshému akta istenoSana virzas uz prieksu, tacu parak léni,
lai sasniegtu digitalas desmitgades 20 % merki
| prlara istenoSana norit labi, taCu ir radusies dazi kavejumi

Maz ticams, ka FOAK iesaistisanas Il pilara ietvaros butiski vai savlaicigi
veicinas digitalas desmitgades 20 % mérka sasniegSanu

[l pilars — neliels progress uzraudziba, bet krizes reagésanas mehanismi vél
nav gatavi ieviesanai
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Pielikumi

Mikroshému akts var nebut pietiekams, lai stimulétu vajadzigo
ieguldijumu limeni, jo panakumi ir atkarigi ari no globalas
konkurences un citiem batiskiem faktoriem

leguldijumi, kas javeic saskana ar Mikroshému aktu, visticamak, neatbilst
nozares meérogam

Finanséjuma koncentracija ir raksturiga nozarei, tacu ta ir saistita ar
specifiskiem riskiem

Mikroshému akts konkuré ar citam globalas ekonomikas stratégijam

Citi faktori ir batiski, lai sasniegtu Mikroshému akta mérkus

| pielikums. Par reviziju

Il pielikums. Galvenie politikas dokumenti kops 2013. gada

lll pielikums. Parskats par parbauditajiem projektiem

Abreviatiras

GLOSARIS

Komisijas atbildes

Laika grafiks

Revizijas darba grupa



Galvenie vestijumi

Kapec St joma ir svariga?

01 Mikroshéma ir neliela elektroniska ierice, kas izgatavota no pusvaditiju materialiem,
parasti no silicija, un kura ir iestradatas kodétas vai iespiestas elektroniskas shémas un
komponenti. Mikroshémas ir masu ikdienas dzivé izmantojamo elektronisko iericu
galvenais elements, sakot no viedtalruniem un beidzot ar automasinam, satelitiem un
modernu militaro aprikojumu (1. attéls). Tas ir ari tehnologija, kas ir butiska parejai uz zalo
ekonomiku. Kopuma mikroshému izskirosa loma padara tas par butisku jebkuras
industrialas politikas sastavdalu.



1. attéls. | Mikroshémas misu ikdienas dzive

Mikroshému lietojumi
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02 Pp&déjo gadu laikid mikroshému razo$anas apjoms ES ir pieaudzis, bet tas daja no globalas
razoSanas jaudas ir ievérojami samazinajusies. 2020. gada ES dala tika lésta aptuveni 9 %
apmeéra’. 2021. gada, kad ES raZotnes darbojas ar pilnu jaudu, ES mikroshému tirdzniecibas
deficits bija gandriz 20 miljardi EUR?.

03 Loti sarezgitas un globalizétas mikroshému vértibas kédes konteksta (2. attéls) pilniga
autonomija mikroshému razoSana nav iespéjama. Tomér COVID-19 pandémija uzsvéra
ES atkaribu no globala mikroshému tirgus un risku, ko tas rada ES industrijai. Pieméram,
péc pandémijas mikroshému trikums Vacijas automobilu razotajiem izraisija automobilu
razoSanas samazinasanos lidz 1975. gada limenim. Ta rezultata tika atzita piegades drosibas
(vai nu ES, vai uzticamu partneru raZzotas) nozime, lai mazinatu atkaribu, un
nepiecieSamibu péc atjauninatas stratégijas par ES lomu globalaja mikroshému tirga.

L Pusvaditaju raZosanas nozares apvieniba: Government Incentives and US Competitiveness in

Semiconductor Manufacturing, 2020. gads, 7. lpp. (2. izcélums).

2 Komisijas dienestu darba dokuments: Eiropas Mikroshému akts, SWD(2022) 147, 57. Ipp.


https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/86690
https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2020/09/Government-Incentives-and-US-Competitiveness-in-Semiconductor-Manufacturing-Sep-2020.pdf
https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2020/09/Government-Incentives-and-US-Competitiveness-in-Semiconductor-Manufacturing-Sep-2020.pdf
http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2022/09/A-Chips-Act-for-Europe-Commission-Staff-Working-Document.pdf

2. attéls. | Mikroshému vértibu kédes sarezgitibas ilustracija
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Izejvielu piegadataji
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ASV (Intel, NVIDIA, Qualcomm),
ES (ASML, IMEC)

ASV (Qualcomm, AMD),
Taivana (TSMC)

Taivana (TSMC), Dienvidkoreja (Samsung),
Kina

Dienvidaustrumazija (Malaizija,
Vjetnama, Kina)

Ziemelamerika, Eiropa,
Azija un Klusa okeana regions



04 ES industrialas politikas ietvaros 2022. gada februari tika pienemta ES Mikroshému akta

05

06

pakete® (turpmak tekstd — Mikroshému akts), reagéjot uz globalas piegades kédes
traucéjumiem, ko izraisija Covid-19 pandémija, kas skara art Eiropu. Mikrosheému akta
merkis bija noverst mikroshému deficitu un stiprinat ES vadoSo lomu tehnologiju joma.
Mikroshému akta regula stajas spéka 2023. gada septembri.

Mikroshému nozareé tika konstatéts plass publiska un privata sektora potencialo
finanséjuma plasmu klasts ar politikas virzitiem ieguldijumiem vismaz 43 miljardu EUR
apméra, ko papildinaja atbilstoss privato ieguldijumu finanséjums, par kuru tika pazinots
saskana ar Mikroshému aktu. Kopé&jo summu var aplést vismaz 86 miljardu EUR apméra.
Paredzames, ka dalibvalstis un nozares ieinteresétas personas ieguldis ievérojamus resursus
Mikroshému akta istenoSanai. Ka Mikroshému akta galveno mérki Komisija pienéma

ES digitalas desmitgades virsmerki lidz 2030. gadam spét sarazot 20 % no pasaules
vismodernako un ilgtsp€jigo mikroshému razoSanas vértibas.

Musu revizijas mérkis bija parbaudit, ka ES industriala politika atbalstija ES mikroshému
nozares stratégiskas autonomijas stiprinasanu. Més vertéjam Mikroshému akta izstradi,
saistiba ar 2013. gada stratégijas rezultatiem mikro- un nanoelektronikas nozarés
rezultatiem, finanséjuma saskanosanu ar ES stratégiskajiem mérkiem, Mikroshému akta
istenosanas savlaicigumu un progresu un ta visparéja mérka sasniegsanu, ka ari citus
faktorus un riskus, kas ietekmé tas panakumus. Sis revizijas mérkis ir veicinat batiskas
debates par ES stratégisko autonomiju un industrialo politiku, papildinot misu ieprieksgjo
darbu, kas izklastits misu Tpasajos zinojumos par aprites ekonomiku, akumulatoriem un
udenradi. Plasaku pamatinformaciju un sikaku informaciju par revizijas tvérumu un pieeju
sk. I pielikuma un Il pielikuma.

*  COM(2022) 45, COM(2022) 46, COM (2022) 47, C/2022/782.


https://commission.europa.eu/document/download/9ab0244c-6ca3-4b11-bef9-422c7eb34f39_en?filename=communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045&qid=1726590992616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045&qid=1726590992616
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_22_729
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1781
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM:2021:118:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0298&qid=1726592105386
https://www.eca.europa.eu/lv/publications/sr-2023-17
https://www.eca.europa.eu/lv/publications/sr-2023-15
https://www.eca.europa.eu/lv/publications/SR-2024-11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045&qid=1726590992616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0046&qid=1726591044378
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0047
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0210&qid=1726591138043
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Musu konstatejumi un ieteikumi

Kopuma meés secinajam, ka Komisijas pasreizéja stratégija (“Mikroshému akts”) deva jaunu
impulsu darbibai $aja joma. Jau ir panakts zinams progress Komisijas stratégijas istenosana,
jo 1pasi attieciba uz | pilaru, taCu meés konstatéjam nepilnibas tas sagatavosana, istenosana
un uzraudziba. Nemot véra pasreizéjo ieguldijumu limeni razoSanas jaudas, ir maz ticams,
ka ar stratégiju bis pietiekami, lai lidz 2030. gadam sasniegtu Digitalas desmitgades
virsmeérki — proti, 20 % ES dau globalaja tirgus vértibu keédé pec ienémumiem. Paslaik tiek
prognozéts, ka tas Tpatsvars lidz 2030. gadam neparsniegs 11,7 %. So mérki var ari uzskatit
par parak verienigu attieciba uz Mikroshému aktu, nemot vera Komisijas ierobezotas
pilnvaras un resursus un to, ka stratégijas panakumi liela méra ir atkarigi no dalibvalstu
darbibam, privata sektora ieguldijumiem un citiem batiskiem faktoriem, pieméram,
energijas izmaksam.

Mikroshému akts deva jaunu impulsu, lai gan tam truka ietekmes
novértéjuma un skaidri defineétu merkraditaju

Pirms 2022. gada Mikroshému akta paketes tika izstradata 2013. gada stratégija, kuras
meérkis bija stiprinat mikroelektronikas un nanoelektronikas nozares. Kaut art

ES mikroshému jauda kops 2013. gada butiski palielinajas, ta joprojam atpalika no globalas
izaugsmes, kas nozimé, ka ES dala pasaules tirgli samazinajas. Mikroshému akts turpinaja
2013. gada stratégija iesakto un reageja uz mikroshému trakuma krizi ar virkni jaunu
pasakumu. Tie ietvéra: tehnologisko un inovacijas spéju stiprinasanu un ekosisteémas
trikumu noversanu (I pilars); principus, lai novertétu valsts atbalsta atbalstu ieguldijumiem
inovativas “pirmas Sada veida” (FOAK) razotnés (Il pilars); uzraudzibas un reagésanas
mehanismus, lai prognozetu krizes un reagétu uz tam (lll pilars) (17.-23. punkts).

Tomér Mikroshému akts tika sagatavots steidzamibas karta, kas nozimé, ka proceddras, ko
parasti pieméro tiesibu aktu izstrade, netika ievérotas, pieméram, iepriekséjo stratégiju
izvertésana un priekslikuma ietekmes analize. Tas, ka nav analizéti iemesli, kapéc

2013. gada stratégija nesasniedza savus meérkus, un no ta izrieto$a nespéja macities no Sis
pieredzes, varétu nozimét, ka Mikroshému akts ir pak|auts tieSi tadam pasam problémam.
Mes konstatéjam, ka Mikroshému akta trikst skaidribas par ta mérkiem un uzraudzibu. Ta
ka nav veikts pilnigs ietekmes novérteéjumes, ir grati spriest, vai Mikroshému akta ir
pietiekami nemtas véra nozares pieprasijums péc agrak masveida razotajam mikroshémam
(24.-34. punkts).


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045&qid=1726590992616
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/report-state-digital-decade-2024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045&qid=1726590992616
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Komisija ir atbildiga tikai par nelielu dalu no pazinota Mikroshemu akta
finanséjuma, tomeér publiski finansétie projekti, kurus més parbaudijam,
kopuma bija saskanoti ar ES stratégiskajiem mérkiem

Lemumus par ieguldijumiem mikroshému nozaré galvenokart pienem privata sektora
uznémumi. Saistiba ar 2013. gada stratégiju un vélak Mikroshému aktu mikroshému
nozarei tika apzinatas vairakas atskirigas publiska un privata sektora potencialas
finanseéjuma plasmas. Mikroshému akta tika pazinots par kop&jam investicijam vismaz

43 miljardu EUR apmeéra, paredzot turpmakus privatos ieguldijumus lidziga apméra. Tomeér
lielako dalu So lidzek|u veido nozares pasu resursi vai dalibvalstu budzeti, un Komisija ir
atbildiga tikai par nelielu daju (aptuveni 10 % no publiska finans€juma) no kopéja
finanséjuma. Komisijai nav pilnvaru koordinét valstu investicijas ES limeni, lai tas saskanotu
ar Mikroshému akta mérkiem. Kopuma Komisijai ir tikai daléja informacija par kopé€jo
nozarei pieskirto un izmantoto finanséjumu, kas samazina tas spéju uzraudzit progresu un
konstatét trikumus un parklasanos (36.-45. punkts).

Lai gan meés konstatéjam, ka projekti, kas sanem lidzfinanséjumu tieSi no Komisijas vai ar
kopuznémuma “Mikroshémas” starpniecibu (un ta prieksteciem “Elektroniskie komponenti
un sistémas Eiropas vadosas lomas nostiprinasanai” (ECSEL) un kopuznémumiem “Svarigas
digitalas tehnologijas” (KDT) starpniecibu, kopuma bija labi saskanoti ar attiecigo stratégiju
meérkiem, esoSie pasakumi to ietekmes meérisanai bija nepilnigi. Komisijas riciba nav ari
pilnigas informacijas par valsts atbalsta ieguldijumu stratégijas mérku sasniegsana (46.-

66. punkts).

Mikroshému akta istenosana norit, tacu parak Ieni, lai sasniegtu digitalas
desmitgades 20 % meérki

Més konstatéjam, ka Mikroshému akta triju pilaru istenoSanas grafiks ir neskaidrs, un ir |oti
maz ticams, to TstenosSana bs pietiekama, lai sasniegtu visparéjo merki. | pilara darbiba
norit labi, tacu ir radusies dazi kavejumi. FOAK ieguldijumu apgtsana Il pilara ietvaros ir
Iéna, un maz ticams, ka ar to pietiks, lai ldz 2030. gadam sasniegtu kopé€jo digitalo merki
20 % apmeéra. Visbeidzot, koordinacijas un krizes uzraudzibas mehanismi, kuriem saskana
ar lll pilaru bija jabGt pieejamiem istermina, joprojam ir Joti agrina stadija (67.-87. punkts).
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Ar Mikroshému aktu visticamak, nepietiks, lai stimulétu vajadzigo
ieguldijumu apjomu, turklat panakumi bus atkarigi ari no globalas
konkurences un citiem butiskiem faktoriem.

Mikroshému akta mérku sasniegSana nav atkariga tikai no ES ricibas, bet to nosaka art
privata sektora ieguldijumu limenis, ES uznémumu konkurétspéja salidzinajuma ar
konkuréjosiem pasaules regioniem un citi batiski faktori. Finanséjums, kas saistits ar
Mikroshému aktu, var nebut pietiekams, lai atbalstitu un stimulétu ieguldijumus, kas
nozarei nepiecieSami, lai palielinatu ES dalu un tadéejadi sasniegtu meérki — 20 % no pasaules
prognozéts, ka tirgus dala palielinasies tikai nedaudz lidz 11,7 %. Més ari atziméjam, ka
nozarei ir raksturigs salidzinosi neliels to lielo uznémumu skaits, kas isteno augstas vértibas
projektus, un tas nozimé, ka finansejums ir lidzigi koncentréts. Tadéjadi atseviska projekta
atcelSanai, aizkaveésanai vai neveiksmei var bit batiska visparéja ietekme (89.-95. punkts).

Visbeidzot, ta ka pusvaditaju nozare ir globala, ES saskaras ar sivu starptautisko konkurenci,
ka art citiem izaicinajumiem. Valstim visa pasaulé ir savas stratégijas investiciju piesaistei,
tirgus dalas palielinasanai un piegades drosibas stiprinasanai. Pastav ari citi faktori, kas ir
atkarigi ari no koordinacijas starp ES un dalibvalstim un ietekmé ES konkurétspéju un
Mikroshému akta meérkus, pieméram, eksporta kontrole, piekluve nepiecieSamajam
izejvielam, energijas izmaksas un vides prasibas (96.-113. punkts).


https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/report-state-digital-decade-2024
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Musu ieteikumi

>> 1. ieteikums

Veikt steidzamu stratégijas istenoSanas progresa parbaudi un
nepiecieSamos istermina korigéjosos pasakumus

Komisijai ciesa sadarbiba ar dalibvalstim un nozari:

o steidzami javeic Mikroshému TstenoSanas parbaude, lai novértétu, vai ambicijas
un mérki, kurus tas palidz sasniegt, joprojam ir realistiski, nemot véra to
sasniegSanai pieejamos resursus, globalo konkurenci, ka ari citus batiskus
faktorus, pieméram, energijas izmaksas un atkaribu no izejvielam;

o attieciga gadijuma javeic atbilstosi 1stermina korigéjosi pasakumi, kas
nepiecieSami, lai palidzétu sasniegt stratégiskos méerkus;

o jaievies sistematiska uzraudziba, lai péc iespéjas atrak konstatétu jebkadus
skérslus pasreizéjas (un jebkuras turpmakas) mikroshému stratégijas mérku

sasniegSanai, ka art mehanismus talitéjai korigejosai ricibai.

levieSanas meéerktermins: 2025. gads




>> 2. ieteikums

Sakt nakamas pusvaditaju stratégijas sagatavosanu

12

Komisijai cie$a sadarbiba ar dalibvalstim un nozari jasak nakamas pusvaditaju
stratégijas sagatavosana. Sai stratégijai:

o jabalstas uz ieprieks minéta parskata rezultatiem un iepriek$€jo stratégiju
panakumiem un neveiksmém;

o  janosaka skaidri, laika zina ierobeZoti un realistiski mérki, nemot véra pasreizejo
stavokli ES mikroshému nozarg, ES nozares istermina un ilgtermina vajadzibas,
globalo konkurenci un citus batiskus faktorus, pieméram, energijas izmaksas un
izejvielu piegades;

o jaierosina atbilstoSas darbibas un finans€jums, tostarp, ja tas tiek uzskatits par
nepiecieSamu, priekslikumi tiesiska reguléjuma pielagosanai;

o jaieklauj koordinéta pieeja ES limeni, tostarp mijiedarbiba ar konkuréjosam
ekonomikam globala méroga.

levieSanas mérktermins: 2026. gads
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Detalizetaks ieskats
MmUSuU apsSverumos

Mikroshému akts deva jaunu impulsu, lai gan tam
truka ietekmes novertéjuma un skaidri definéetu
meérku

15 Nemot véra globalo pusvaditaju piegades deficitu péc Covid-19 pandémijas, Komisija
2022. gada februari naca klaja ar stratégisku paketi ES pusvaditaju ekosistémai (turpmak
“Mikroshému akts”), kam sekoja 2023. gada Mikroshému akta regulas pienems3ana. St
jauna stratégija ir turpinajums 2013. gada stratégijai mikroelektronikas un
nanoelektronikas nozarém ES (/I pielikums).

16 Més novértgjam to, cik labi Komisija ir izstradajusi pasakumus saskana ar Mikroshému
aktu, un jo 1pasi, vai ta ir némusi véra 2013. gada stratégijas Istenosanas stipras puses un
trikumus un apmierinosi risinajusi nozares vajadzibas.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1781
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0298&qid=1726592105386

17

18

19

Mikroshému akts nodrosinaja jaunu impulsu péc tam, kad
2013. gada stratégija nebija sasniegusi savu galveno merki

2013. gada stratégija nesasniedza savu meérki — apturét ES tirgus dalas
samazinasanos

Komisijas 2013. gada stratégija ES mikroelektronikas un nanoelektronikas nozares

stiprinasanai bija versta uz to, lai novérstu ES Tpatsvara samazinasanos globalaja piegade un

desmit gadu laika sasniegtu razoSanas limeni, kas ir tuvaks ES dalai pasaules iekSzemes
kopprodukta. Tam butu bijis nepiecieSams lidz 2020.—2025. gadam divkarsot pusvaditaju
komponentu razoSanas ekonomisko vértibu Eiropa. Stratégijas merkis bija ar1 attistit un
stiprinat ES vadosas tehnologiju kopas, atbalstot ES ripniecibas un tehnologiju klatbGtni
visa vertibu kédé, un mobilizét resursus regionala, valsts un ES [imeni, lai stimulétu

ES razoSanas sp€ju atjaunosSanu un izaugsmi un nodrosinatu elektronikas izmantoSanu
visas industrijas nozarés. Ta ari centas uzlabot mazo un vidéjo uznémumu (MVU)
integraciju vertibu kedes.

Saskana ar strategiju tika izveidota nozares vadita Elektroniskas lideru grupa (ELG), lai
izstradatu un palidzétu 1stenot celvedi 2013. gada stratégijas istenoSanai praksé. Grupa
sagatavoja IstenoSanas planu ar darbibam, kas javeic lidz 2020. gadam.

2013. gada ES mikroshému razoSanas dala pasaulé bija aptuveni 10 %. Desmit gadu laika
no 2012. gada lidz 2022. gadam Eiropas pusvaditaju jauda ievérojami palielinajas (par
63 %). Tomeér ar to nepietika, lai novérstu ES relativas globalas razosanas dalas
samazinasanos (3. attéls).


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0298&qid=1726592105386
https://www.eusemiconductors.eu/sites/default/files/uploads/20140226_ELG-Roadmap.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-industrial-strategic-roadmap-micro-and-nano-electronic-components-and-systems
https://semiconductors.org/wp-content/uploads/2020/09/Government-Incentives-and-US-Competitiveness-in-Semiconductor-Manufacturing-Sep-2020.pdf
https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2024/05/Report_Emerging-Resilience-in-the-Semiconductor-Supply-Chain.pdf
https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2024/05/Report_Emerging-Resilience-in-the-Semiconductor-Supply-Chain.pdf
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3. attéls. | Globalas mikroshému jaudas Tpatsvars pa regioniem
2010.-2030. gada

| | I 100 %
Citi 8 7 6

Kina 80 %

Taivana
60 %

Dienvidkoreja

40 %

Japana
ASV 20%
Eiropa
0%
2010 2020 2030
(prognoze)

Piezime: Visas vértibas noraditas 200 mm plaksniSu izméra ekvivalentos; diagramma nav ieklauta jauda, kas ir
mazaka par 5000 plaksném meénesi vai mazaka par 200 mm. Tas atspogulo moderno pusvaditaju raZzosanas
iekartu jaudu, kur plaksnites diametrs ir lielaks vai vienads ar 200 mm.

Avots: ERP, pamatojoties uz BCG un SIA pétijumu “Emerging resilience in the semiconductor supply chain”),
2024. gads.

ArTieguldijumi ES pusvaditaju nozaré samazinajas, proporcionali kopéjam apjomam
pasaulé, tapat ka visos citos konkuréjosos regionos un valstis, iznemot Aziju un Klusa
okeana regionu. Pieméram, ES dala globalajos kapitalizdevumos samazinajas no aptuveni
10 % 2000. gada Iidz 4 % 2010. gada, un lidz Sis desmitgades beigam ta nebija uzlabojusies
(4. attels).


https://web-assets.bcg.com/25/6e/7a123efd40199020ed1b4114be84/emerging-resilience-in-the-semiconductor-supply-chain-r.pdf

16

4. attels. | Pusvaditaju kapitalizdevumu izmainas péc uznémuma galvenas
mitnes atrasanas vietas 1990.-2022. gada

%
66*
]
*Tiek prognozéts, ka
Kinas dala 2022. gada

bis 8 %, kas ir

Japana .
pieaugums no 6 %
2016. gada.
Ziemelamerika
’ 27
L]
Azija un Klusa
okeana regions/citi
Eiropa 4
=P L)
1990 1995 2000 2005 2010 2022
(prognoze)

Avots: Komisija, SWD (2022) 147, 74. Ipp., pamatojoties uz Techinsights (IC Insights) datiem.

Mikroshému akts deva jaunu stratégisku stimulu

21 Pandémijas krizes konteksta mikroshému trikums visa pasaulé atgadinaja par pusvaditaju
butisko lomu ekonomika. Mikroshému akts bija ES atbildes reakcija uz So deficitu péc tam,
kad 2013. gada stratégijai neizdevas palielinat ES mikroshému razoSanas dalu. Ta ietvéra
vienu no Komisijas iniciativam, kas atbalsta 2021. gada ES industrialo stratégiju.

22 Mikroshému akts deva jaunu impulsu, tostarp pievér$ot uzmanibu raZoanas jaudas
palielinasanai. Taja tika ieviesti jauni mérki un darbibas, kas sagrupétas tris pilaros
(5. attels).


http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2022/09/A-Chips-Act-for-Europe-Commission-Staff-Working-Document.pdf
https://www.techinsights.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045&qid=1726590992616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0298&qid=1726592105386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0350
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045&qid=1726590992616

5. attéls | Mikroshému akta tris pilari

1. pilars
Iniciativa “Mikroshémas

Eiropai”
ligtermina

2. pilars
“Piegades drosiba”

Vidusposma
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3. pilars
“Uzraudziba un reagésana

krizes situacijas”
Istermina

« ES vadosas lomas pétniecibas

un tehnologiju joma
stiprinasana

Veidot un stiprinat ES spéju
ieviest inovacijas progresivu,
energoefektivu un drosu
mikroshému izstradé,
razosana un iepakosana,
parveérsot tas produktos

.

Prasmju trikuma novérsana,
jaunu talantu piesaiste un
kvalificéta darbaspéka
radisanas atbalstisana

Atbilstosas sistémas izveide,
lai veicinatu Savienibas
pusvaditaju ekosistémas
piegades drosibu un noturibu

\/—_

* Izveidot koordinacijas
mehanismu starp dalibvalstim
un Komisiju, lai labak
paredzétu un mazinatu
trikuma sekas, tostarp
uzraudzibas sistému un krizes
mehanismu ar ipasu
pasakumu kopumu, ko var
izmantot krizes gadijuma

Galvenas sastavdalas

« Virtuala projektésanas
platforma, veidojot

progresivas projektésanas
spéjas

.

Progresivas izméginajuma
linijas vismodernakajiem
pusvaditajiem un nakamas
paaudzes tehnologijam

.

Kvantu mikroshému
tehnologijas

Kompetences centru tikls

Fonds mikroshémam, lai
atvieglotu MVU piekluvi trim
komponentiem

\/

* Pamatprincipi ieguldijumiem
razosana inovativas pirmas
sada veida (FOAK) razosanas
iekartas

Stratégiska piegades kédes

kartésanas un uzraudzibas
shéma

Krizes pasakumu kopums,
pieméram, mérktiecigi
informacijas pieprasijumi,
prioritari noveértéti pasutijumi
un kopigi iepirkumi

Galvenie dalibnieki

\/

Kopuznemums
“Mikroshémas” (starp
Komisiju, iesaistitajam valstim
un industrijas apvienibam),
Eiropas Inovacijas padome un
Eiropas Investiciju banka

.

\/

* Reguléjuma komisija

* Dalibvalstis (attieciba uz
publiska finanséjuma
pieskirsanu)

e TP

» Komisija, apsprieZoties ar
Eiropas Pusvaditaju padomi

Avots: Revizijas palata, pamatojoties uz Mikroshému aktu un SWD (2022) 147 “Eiropas Mikroshému akts”.


http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2022/09/A-Chips-Act-for-Europe-Commission-Staff-Working-Document.pdf
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23 Galvenas izmainas Mikroshému akta salidzinajuma ar iepriek$éjo stratégiju bija $adas:

o laigan 2013. gada stratégija galvenokart balstijas uz eso$ajam stiprajam pusém,
I pilara mérkis bija novérst trikumus ekosistéema, koncentréjoties uz izpétes posma
ieguto teorétisko zinasanu nodosanu komercialu produktu raZzosanai galvenajas
jaunajas izmeéginajuma linijas;

o Il pilara tiek precizéti principi, ka novértét valsts atbalstu ieguldijumiem inovativajas
FOAK raZzotnés;
o Il pilara koordinacijas mehanisms krizu paredzeésanai un reagésanai uz tam

2013. gada stratégija nebija ieklauts un bija pilnigi jauns.

Mikroshému akts tika izstradats steiga, ka rezultata ir radusas
vairakas nepilnibas

Komisija nav izstradajusi Mikroshému aktu, pamatojoties uz pilnigu
novéertéjumu un ietekmes novértéjumu

24 Mikroshému akts tika pienemts steidzamibas karta, dalgji reagéjot uz deficitu péc Covid-
19 pandémijas. Komisija néma véra dazas atzinas, kas gitas no 2013. gada stratégijas,
tostarp to, ka razosanas jaudai netika pievérsta pietiekama uzmaniba, tacu ta neveica
pilnigu 2013. gada stratégijas ietekmes novertéjumu. Turklat, piemérojot Labaka
reguléjuma pamatnostadnés noteikto atkapi, Komisija neveica ne pilnu ietekmes
novéertéjumu, ne sabiedrisko apspriesanu par ierosinato Mikroshému aktu.

25 Ta vieta Komisija péc Mikroshému akta paketes izdo$anas 2022. gada publicéja dienestu
darba dokumentu SWD(2022) 147. Taja tika apkopots ta briza situacija nozaré un izklastits
Mikroshému akta visparéjais mérkis un attieciga budZeta informacija. Saja dokuments tika
identificétas esosas nepilnibas, pieméram, nozares istermina fokuss, nepietiekama
uzmaniba pievérsta mikroshému dizainam, uzraudzibas sistémas trakums un vajs
politiskais impulss. Tomér taja trika jebkadu iesaistito kompromisu un iesp&jamo
alternativo darbibu un to iespéjamas ietekmes analizes. SWD (Komisijas dienestu darba
dokumenta) nebija paskaidrots, ka jauna stratégija, kas izklastita Mikroshému akta,
noversis 2013. gada stratégijas tirgus izaugsmes neveiksmes un ka jaunas darbibas to
varétu novérst. Lidz ar to Mikroshému akts varétu bt paklauts tiesi tam pasam
problemam.

26 Komisija pamatoja pilniga ietekmes novért&juma neveikanu ar krizes izraisitas situacijas
steidzamibu. Tomér més atziméjam, ka daudzas 2013. gada stratégijas darbibas bija vérstas
uz 2020. gadu, tapéc darbs pie atjauninatas stratégijas jau sen bija nokaveéts.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045&qid=1726590992616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0298&qid=1726592105386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045&qid=1726590992616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0298&qid=1726592105386
https://commission.europa.eu/system/files/2021-11/swd2021_305_en.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2021-11/swd2021_305_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045&qid=1726590992616
http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2022/09/A-Chips-Act-for-Europe-Commission-Staff-Working-Document.pdf
http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2022/09/A-Chips-Act-for-Europe-Commission-Staff-Working-Document.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0298&qid=1726592105386
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Mikrosheému akta darbibam trikst skaidribas par terminiem un uzraudzibu

27 Mikroshému akta nav ieklauti izmérami mérki nevienam no stratégijas pilariem:

o Attieciba uz I pilaru regula paredz devinu galveno snieguma raditaju (KP/) uzraudzibu,
pieméram, iniciativas atbalstitajas darbibas iesaistito juridisko personu skaitu un
aktivo kompetencu centru skaitu ES. Tomer attieciba uz Siem KPI netika noteiktas
meérkvertibas.

o Attieciba uz ll pilaru Komisijas mérkis bija noteikt FOAK novértésanas principus, bet ta
nenoteica nekadus izméramus KP/ vai papildu darbibas mérkus attieciba uz FOAK
apguvi.

o  Tapat art lll pilaram trakst skaidra laika grafika ar atskaites punktiem.

28 Ta ka navizméramu Il pilara uznemsanas mérkraditaju, SWD noradija, ka stratégijas
panakumu mérisanai tiks izmantots 2030. gada Digitalas desmitgades* mérkis nodrosinat
20 % no pasaules vismodernako un ilgtspéjigo mikroshému razosanas vértibas. Lai to
panaktu, ES razoSanas jauda lidz 2030. gadam bitu japalielina aptuveni Cetras reizes, kas ir
arkartigi vérienigs uzstadijums. Més esam konstatéjusi ari problémas ar 20 % mérka
piemérosanu (1. izcelums).

4 COM(2021) 118.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045&qid=1726590992616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1781
http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2022/09/A-Chips-Act-for-Europe-Commission-Staff-Working-Document.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM:2021:118:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045&qid=1726590992616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM:2021:118:FIN

1. izcelums

Problémas ar 20 % mérka piemérosanu Mikroshemu aktam
Digitalaja kompasa vismodernakas un ilgtspéjigas mikroshémas definétas ka
mikroshémas, kuru izmérs ir mazaks par 5 nanometriem (nm) un kuras attiecigi ir

10 reizes energoefektivakas salidzinajuma ar 2021. gada standartiem.

Nosakot Digitalas desmitgades meérki lidz 2030. gadam dubultot ES globalo ipatsvaru

vismodernako un ilgtspéjigo mikroshému razosana, Komisija Iésa, ka 2020. gada bazes

limenis ir 10 %. Tomeér Sis bazes scenarijs neatbilda taja izvirzitajam meérkim, jo tas
attiecas uz ES registrétu uznémumu ienémumiem visa vértibu kédé, nevis statistiku
par vismodernako mikroshému razosanu ES. Attieciba uz vismodernako mikroshému
razosanu mes atziméjam, ka 2020. gada vienigie divi uznémumi, kas razoja 5 nm
mikroshémas, atradas Taivana un Dienvidkoreja, savukart ES nebija raZoSanas jaudu
zem 22 nm.

Revizijas laika musu aptaujatas dalibvalstu iestades pauda viedokli, ka Komisija nav
precizéjusi, ka ES mérkis butu jaieklauj valsts mérkos.

Mikroshému razotaji un dalibvalstu iestades uzskata 20 % meérki par mérki, uz ko
tiekties, nevis kaut ko tadu, ko vini reali sasniegs.

20

29 saskana ar 2030. gada Digitalas desmitgades politikas programmu dalibvalstim jaiesniedz

30

celvezi, kuros izklastita politika un darbibas digitalo mérku sasniegSanai, tostarp galvenie

ieguldijumi raZzosanas jauda, lai atbalstitu 20 % mérka sasniegSanu. Tomér apmekléto
dalibvalstu celvezZi nesniedza nekadu informaciju par So valstu ieguldijumu 20 % meérka
sasniegSana. Turklat neviena no minétajam dalibvalstim nebija izstradajusi stratégiskus

dokumentus, kuros butu izklastiti plani, ka palielinat vismodernako mikroshému razosanu.

Eiropas ripniecibas pasreizéjais pieprasijums, iespéjams, Mikroshemu akta

nav pietiekami nemts véera

Mikroshému akta | un Il pilars ir vérsts uz videja termina un ilgtermina mérkiem. | pilars
galvenokart ir versts uz musdienigam tehnologijam, tostarp visprogresivakajam mazaka

izméra mikroshemam. Il pilars sniedz ari noradijumus uznémumiem, ka pieteikties valsts

atbalstam raZotném, kas razo agrak masveida razotas mikroshémas, ja vien tas ietver

inovativu elementu (pieméram, labaku energoefektivitati, jaunu razosanas procesu utt.).

Lai gan Komisija paredz€éja progresu attieciba uz daziem rezultatiem, kas jasasniedz lidz
2023.-2025. gadam (pieméram, izméginajuma linijas, kompetences centri un pirmas
FOAK), daudzu projektu un iniciativu ietekme k|Gs acimredzama tikai ilgaka termina.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM:2021:118:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0247
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2481
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045&qid=1726590992616
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31 Tomeér galvenas ES piegades problémas Covid-19 pandémijas laika nebija saistitas ar
vismodernako mikroshému trikumu®. Saskana ar toreizéjam nozares prognozém
pieprasijums péc Sadam mikroshémam istermina un vidéja termina, visticamak, bis
neliels, un lielako tirgus dalu veidos 65—90 nm mikroshémas (6. attéls). To apstiprinaja art
mdasu intervijas ar valstu iestadém un mikroshému razotajiem.

6. attels | Aptaujato ES uzneémumu prognozétais apkopotais pieprasijums
péc mikroshemam atkariba no izméra no 2022. lidz 2024. gadam

[[12022 [W2023 M2024

mikroshému izméri %

0 10 20 30 40 50 60 70 80
5-7nm t
11-22 nm i
28-45 nm i

\
110-180 nm i
220-280 nm F
|

>280 nm

Avots: Eiropas Mikroshému apsekojuma zinojums (43 respondenti), ko sagatavoja GROW GD un JRC
2022. gada jlija.

32 Pieprasijums péc agrak masveida razotajam mikroshémam Eiropa paslaik pieaug straujak,
neka ES mikroshému raZotaji spéj tas piegadat. Kopigais pétniecibas centrs (JRC) noradija
uz 6 miljardu EUR lielu tirdzniecibas deficitu gan moderno, gan parasto mikroshému joma®,
turklat vairak neka 30 % no ES importéto agrak masveida razoto mikroshému nak no Kinas.
Ta ka sada veida mikroshémas ir nepiecieSamas tehnologijam, kas saistitas ar zalo
parkartosanos, turpmak sis tirdzniecibas deficits, visticamak, palielinasies.

5 SWD (2022) 147, 16. un 17. Ipp.

& Semiductors in the EU, Eiropas Savienibas Publikaciju birojs, JRC133850, 2023. gads, 16. Ipp.


https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/89124
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f5799f0a-4e07-11ee-9220-01aa75ed71a1/language-en
http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2022/09/A-Chips-Act-for-Europe-Commission-Staff-Working-Document.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f5799f0a-4e07-11ee-9220-01aa75ed71a1/language-en
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33 Turklat més atziméjam, ka agrak masveida razotas mikroshémas joprojam tiek uzskatitas
par batiskam ari arpus ES. Pieméram, Kina nesen centas palielinat vecaku tehnologiju
mikroshému iek$zemes razo$anu’. ES un ASV Tirdzniecibas un tehnologiju padomes
2024. gada 4. un 5. aprila kopigaja pazinojuma tika paustas “kopigas bazas par arpustirgus
ekonomikas politiku un praksi, kas var izraisit kroplojosu ietekmi vai parmerigu atkaribu”
attieciba uz agrak masveida razotajiem pusvaditajiem”.

34 Ta ka nav veikts pilnigs ietekmes novértéjums (24. punkts), ir grati spriest, vai Mikroshému
akta ir pietiekami nemtas véra nozares vajadzibas attieciba uz parastajam mikroshémam.

Komisija ir atbildiga tikai par nelielu dalu no
pazinota Mikroshému akta finanséjuma, tomeér
publiski finansétie projekti, kurus meés
parbaudijam, kopuma bija saskanoti ar

ES stratégiskajiem merkiem

35 Situacija, kad lEmumus par investicijam mikroshému nozaré galvenokart virza privata
sektora uznémumi, més analizéjam ES un citas publiska finanséjuma plismas, lai atbalstitu
secigas ES stratégijas attieciba uz mikroshémam laikposma no 2014. lidz 2020. gadam un
no 2021. lidz 2027. gadam. Més ari izvértéjam, vai musu revidétie uzaicinajumi iesniegt
priekslikumus un projekti bija saskanoti ar stratégiskajiem mérkiem. Attieciba uz
2014.-2020. gada projektiem més parbaudijam, vai tie ir sasniegusi planotos rezultatus.

7 Mapping China’s semiconductor ecosystem in global context: Strategic dimensions and

conclusions, Stiftung Neue Verantwortung | Merics (2021. gads), 37. Ipp.


https://merics.org/en/report/mapping-chinas-semiconductor-ecosystem-global-context-strategic-dimensions-and-conclusions
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/elv/statement_24_1828

36

37
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Informacija par paredzamo kopéjo finanséjumu ir nepilniga,
jo Komisija ir atbildiga tikai par nelielu dalu no ta

Finansials atbalsts pusvaditaju projektiem tiek sniegts, izmantojot vairakas ES finanséjuma
plismas, pieméram, pamatprogrammu “Apvarsnis”, Eiropas strukturalos un investiciju
fondus (ESI fondi), Eiropas Investiciju bankas aizdevumus un Eiropas Stratégisko investiciju
fondu (ESIF) un programmu InvestEU). Finanséjumu nozarei nodrosina ari Eiropas
Investiciju banka (EIB). Sis finanséjums papildina valsts publisko finanséjumu (pieméram,
dotacijas, valsts atbalstu un nodoklu atvieglojumus). AtveseloSanas un noturibas
mehanisms (ANM) var art nodrosinat finanséjumu pusvaditaju nozarei laikposma

no 2021. lidz 2027. gadam.

Tomér pieejama informacija nelauj tiesi salidzinat finanséjumu, kas pieejams saskana ar
divam secigam stratégijam, un, nemot véera to, ka ieguldijumi galvenokart ir atkarigi no
iegulditaju lemumiem un dalibvalstu vélmes tos atbalstit, Komisijai nav pilniga prieksstata
par situaciju (39. punkts). 7. attéla paraditas galvenas finanséjuma plismas saskana ar
abam ES stratégijam.


https://www.welcomeurope.com/en/what-are-the-european-structural-and-investment-funds-esif/

24

7. attéls. | Galvenas finanséjuma plusmas ES pusvaditaju stratégijam 2014.—
2020. un 2021.-2027. gada

(miljardos EUR)

Bl ESfinanséjums (tiesi parvaldits) [[] Atbalsts ar piesaistito kapitalu

B Cits ES finans&jums (kopigi un netiesi parvaldits) W Gaidamie turpmakie privatie ieguldijumi

[] Dalibvalstu finanséjums B Gaidamais EIB aizdevumu klasts (pa3u resursi)

7 miljardi
ﬁ a0
1,8 1,2
H s

“Apvarsnis 2020” Apvarsnis 2020 ESI fondi IPCEl valsts
KOPUZNEMUMS atbalsts
ECSEL
Il 2013. gada stratégijas apléstas vajadzibas J
89miljardi 77

100 150 200
r T T T e
e T T T T e
L T T T e —
T e
| Mikroshému akts. Gaidamas politikas ——— ———===-=-
( virzitas publiskas investicijas 1
~ 43 miljardi
8,1
IPCEI
21,9
FOAK
0,9
Atbalsts ar
piesaistito 1.2
kapitalu 4
+ Atbalsts ar 11
0.3 piesais_tito Nakama DFS
“Apvarsnis Eiropa” kapitalu 4,2 |
ar Eiropas Inovacijas + ¢
padomes 0,3 4,2
t iecib Invest EU
starpnieciou 1,1 Kopuznémums
e " ..
( “Mikroshamu fonds” J Nakama “Apvarsnis Eiropa” Dalibvalstu Dalibvalstu
Daudzgadu + Digitalas Eiropas finanséjums (cits) finanséjums
finan3u programma, ar (valsts atbalsts)
shéma (DFS) kopuznémumu

“Svarigas digitalas
tehnologijas” un
“Mikroshémas”
starpniecibu

Avots: ERP analize par 2013. gada stratégiju, ELG celvedi un istenosanas planu, Mikroshému aktu un SWD, ka
art Komisijas datiem.


http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2022/09/A-Chips-Act-for-Europe-Commission-Staff-Working-Document.pdf
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2013. gada stratégija nebija apléses par kopéjo nepiecieSamo ieguldijumu apjomu. ELG
celved tika lests, ka, lai stimulétu kopéjos ieguldijumus vairak neka 200 miljardu EUR
apmera, bija nepieciesami kopéjie publiskie ieguldijumi 50—-60. miljardu EUR apméra®.

ES budZets un valstu lidzekli veidoja tikai nelielu daju (8,9 miljardus EUR) no publiskajiem
ieguldijumiem, un paredzames, ka lielako dalu no atlikusas summas nodrosinas EIB
aizdevumi (no 10 lidz 40 miljardiem EUR). Tomér ELG celvedi nebija nemts véra neviens no
citiem esoSajiem finanséjuma avotiem, pieméram, dalibvalstu lidzfinanséjums

ES dotacijam vai valsts ieguldijums valsts atbalsta veida.

Mikroshému akta stratégiska pakete bija konkrétaka, par vismaz 43 miljardiem EUR
politikas virzitas investicijas lidz 2030. gadam, kas, paredzams, tiks papildinatas ar sameérigu
privato ieguldijumu apjomu. Tas varétu nozimeét kop€jo paredzamo ieguldijumu
finanséjumu vismaz 86 miljardu EUR apmeéra. Tas joprojam ir daudz mazak neka 2013. gada
stratégijas ELG ce|vedi apléstas vajadzibas, bet attiecigas finanséjuma plismas ir labak
apzinatas. Tomér aplésé nav ieklauti dazi ES fondi, kas nemti véra 2013. gada stratégijas
celvedi (pieméram, ESI fondi), ANM lidzekli vai EIB finanséjums (2 miljardi EUR laikposma
no 2021. lidz 2023. gadam) nozarei.

Kopuma Komisija parvalda (tiesi vai ar kopuznémuma “Mikroshémas” starpniecibu) tikai
loti nelielu dalu no Mikroshému akta paredzéta finanséjuma 86 miljardu EUR apmeérj, t. i.,
galvenokart pamatprogrammas “Apvarsnis Eiropa” un Digitalas Eiropas programmas
lidzeklus, kuru kopéja summa ir aptuveni 4,5 miljardi EUR. Par atlikuSo dalu lielakoties ir
atbildigas dalibvalstis un privatie uznémumi (8. attéls). Lai gan Komisija apstiprina valsts
atbalstu Il pilara ieguldijumiem, ta nav pilnvarota koordinét Sadus ieguldijumus ES limeni,
lai tos saskanotu ar Mikroshému akta méerkiem.

8 A European Industry Strategic Roadmap for Micro- and Nano-Electronic Components and

Systems — Implementation Plan, ELG 2014, 11.-13., 19. Ipp.


https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/digital-europe-programme_lv
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8. attéls. | Mikroshému akta paredzamais finanséjums péc izcelsmes veida

(ES, publiskais, privatais) 2021.—2027. gada

(miljardos EUR) o ES flna.r?.séjums B
(tiedi parvalda Komisija un kopuznémums
“Svarigas digitalas tehnologijas”
un kopuznémums “Mikroshémas”)

Cits ES finansé&jums 1.4
kopiga !
un netiesa

parvaldiba

Mikroshemu

Kopuznémums
a.kta = “Mikroshémas”
finanséjums ~43 Kopéjie gaidamas

politikas virzitie

35,3 ieguldijumi
~ 86
Dalibvalstu
finanséjums

2,1

Gaidamie
turpmakie privatie
ieguldijumi

Atbalsts ar piesaistito
kapitalu

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegto informaciju, Mikroshému akta paketi un SWD(2022) 147.

41 Pieméram, lielaka paredzama publiska finanséjuma dala sedz razo$anas jaudas

palielinasanu, izmantojot FOAK. 21,9 miljardi EUR ir atkarigi no dalibvalstim un privatajiem

iegulditajiem. Tapat art 2023. gada iniciativa “Svarigi Eiropas nozimes projekti” (IPCEl), kas

veido 8,1 miljardu EUR no Mikroshému akta paredzéta finanséjuma, galu gala ir atkariga no

dalibvalstu un privata sektora ieguldijumiem.


http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2022/09/A-Chips-Act-for-Europe-Commission-Staff-Working-Document.pdf
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Komisijas sniegta informacija par izmaksato finanséjumu ir
nepilniga

Attieciba uz ES industrialo politiku mikroshému joma Komisijas informacija par nozarei
pieskirto ES finanséjumu attiecas tikai uz dalu projektu, kuriem Komisija pieskira dotacijas
tieSi (pamatprogrammas “Apvarsnis 2020” un “Apvarsnis Eiropa”) vai ar kopuznémumu
KDT) starpniecibu, un kuri bija Tpasi izstradati, lai veicinatu stratégiju mérku sasniegsanu, t.

o  2014.-2020. gada laikposma — 102 projektus par kopéjo summu 0,5 miljardi EUR (no
1,8 miljardu EUR budZeta, kas saistits ar pamatprogrammu “Apvarsnis 2020”, 7. attéls)
tieSi parvaldija Komisija, un 91 projektu 1stenoja kopuznémums ECSEL, izmantojot
savu budzetu 1,2 miljardu EUR apméra;

o laikposma no 2021. lidz 2027. gadam 30 pamatprogrammas “Apvarsnis Eiropa”
projekti, kuru vértiba bija 342 miljoni EUR un kurus stenoja kopuznémums KDT, ka art
devini turpmakie uzaicinajumi, kurus izsludinaja kopuznémums “Mikroshémas” un
kuri vél turpinajas 2024. gada, ar 2,3 miljardu EUR pieskirumu (abi no kopéja
kopuznémuma budZeta 4,2 miljardu EUR apméra). Revizijas laika Komisija mums ari
iesniedza neizsmelosSu sarakstu ar 26 citiem pamatprogrammas “Apvarsnis Eiropa”
projektiem par kopéjo summu 115 miljoni EUR, kuru mérki bija saskanoti ar
Mikroshému aktu, lai gan tas stajas speka velak.

Komisijai nebija informacijas par finansejumu, kas veicina pusvaditaju stratégijas un kas tika
izmaksats saskana ar ESI fondiem, ESIF, InvestEU un ANM, ne par EIB aizdevumiem
2014.-2020. gada vai 2021.—2027. gada laikposma. Tai ari nebija informacijas par
izmaksato saistito EIB finanséjumu.

Lidzigi art attieciba uz valsts atbalsta plismam ES mikroshému rpniecibas politikas
konteksta Komisija uzraudzibas nolikos neizmantoja informaciju par faktiskajam summam,
kas izmaksatas valstu liment saskana ar 2018. vai 2023. gada /PCE/, un tai nebija Sadas
informacijas projektu limeni. Attieciba uz ad hoc valsts atbalstu saskana ar 2013. gada
stratégiju (t. i., atbalstu, kas nav balstits uz jau apstiprinatu shému) Komisija neuzraudzija
savu ieguldijumu stratégija, bet sniedza mums sikaku informaciju par trim IEmumiem, ar
kuriem apstiprinats valsts atbalsts 0,5 miljardu EUR apmeéra, ko ta uzskatija par svarigu
revizijai. Turklat veicot meklésanu Komisijas datubazeés saistiba ar desmit pusvaditaju
uznémumiem, kurus meés atlasijam revizijai, tika atklatas vairak neka 400 valsts atbalsta
dotacijas, kas tika pieskirtas lidz 2022. gada janvarim 1,6 miljardu EUR apméra, no kuram
83 % pieskira Francija un Vacija.


https://aeneas-office.org/funding/ecsel-ju/
https://aeneas-office.org/funding/kdt/
https://aeneas-office.org/funding/kdt/

28

45 Neraugoties uz FOAK ieguldijumu nozimigumu, Komisija attieciba uz Mikroshému aktu
uzrauga paredzamos ieguldijumus, tostarp valsts atbalstu, pamatojoties uz tadu
informaciju ka pazinojumi presei, notiekosas sarunas un valstu iestazu pazinojumi. Komisija
konstatéja 29 potencialus ieguldijumus razoSanas jauda vai vai ieguldijumus, kas jau tika
Istenoti. Saraksta bija ieklauti 13 gaidamie FOAK projekti (Cetri apstiprinati un devini
planoti), kas ietver valsts atbalstu 26 miljardu EUR apméra un paredzamos privatos
ieguldijumus 60 miljardu EUR apmeéra.

Komisija finansé projektus, kas kopuma ir saskanoti ar
stratégijam, bet tai nav pilnigas izpratnes par to faktisko
ieguldijumu

Komisijas tieSaja parvaldiba esosajiem ES lidzekliem, visticamak, bus
pozitiva ietekme, lai gan ta nav izteikta skaitlos

46 Attieciba uz 2014.-2020. gada laikposmu més parbaudijam pamatprogrammas
“Apvarsnis 2020” darba programmas, saskana ar kuram tika finanséti Komisijas noraditie
102 projekti (42. punkts). Més konstatejam, ka attiecigie mérki ir saskanoti ar 2013. gada
stratégiju. Tomér 2023. gada novért&juma pétijuma’, ko Komisija pasutija, lai novértétu
pamatprogrammu “Apvarsnis 2020”, tika uzsvértas pétniecibas nepilnibas attieciba uz
daziem tehnologiju ievieSanas gatavibas [imeniem.

47 Komisija nevaréja sniegt nekadu kvantitativu informaciju par ieguldijumu saistiba ar
stratégiskajiem mérkiem projekta limeni. Miusu parbaudita pamatprogrammas
“Apvarsnis 2020” projekta (//l pielikums, 1. projekts) mérki bija nejausi saskanoti ar
2013. gada stratégijas merkiem.

48 Attieciba uz 2021.-2027. gada laikposmu més izskatijam tris uzaicindjumus iesniegt
priekslikumus, saskana ar kuriem tika atlasiti 26 pamatprogrammas “Apvarsnis Eiropa”
projekti (42. punkts), un apstiprinajam, ka tie ir vérsti uz pétniecibu, kas attiecas uz
pusvaditajiem, un | pilaru. Més ari atziméjam, ka tie varétu palidzét noverst 46. punkta
minétas izpétes nepilnibas.

“Novertejuma pétijums par Eiropas pétniecibas un inovacijas pamatprogrammam globalo
problému un industrialas konkurétspéjas risinasanai. Fokuss uz pasakumiem digitalas un
industrialas parkartosanas joma. 1. posma nobeiguma zinojums. Apvarsnis 2020”, Komisija,
2023. gada aprilis, 68. Ipp.
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Més ari identificéjam un parbaudijam pamatprogrammas “Apvarsnis Eiropa” projektu
(Il pielikums, 2. projekts), kas nebija ieklauts Komisijas iesniegtaja 26 citu
pamatprogrammas “Apvarsnis Eiropa” projektu saraksta ( 42. punkts). Ta mérki bija
saskanoti ar | pilara meérki stiprinat ES vadoSo lomu pétniecibas un tehnologiju joma.
Revizijas laika projekts bija agrina istenosanas stadija, tapéec bija paragri novertét ta
iespéjamo ietekmi.

Lielaka uzmaniba tiek pieversta ES stratégiskajiem meérkiem, kas
piemérojami kopuznémumu istenotajiem projektiem, lai gan nav skaidrs to
ieguldijuma apjoms

Dalu no pamatprogrammas “Apvarsnis 2020” un pamatprogrammas “Apvarsnis Eiropa”
pétniecibas un izstrades finanséjuma ari isteno kopuzneémumi (atkariba no laikposma:

Par 2014.-2020. gada laikposmu 2023. gada novertéjuma pétijuma kopuma noradits, ka
kopuznémums ECSEL veicinaja pétniecibu un inovacijas elektronisko komponentu joma.
Tomer tas nekoncentréjas uz projektiem, kas maksimali palielina ieguldijumu ES ilgtermina
meérku un izaicinajumu sasnieg$ana, jo izpéti virzija nozares un iesaistito dalibvalstu
istermina prioritates. Turklat Komisijai nebija skaidras informacijas par to, cik no

91 kopuznémuma ECSEL projektiem (42. punkts) sniedza tieSu ieguldijumu 2013. gada
stratégijas mérku sasniegsanu.

Tris pabeigtie kopuznémuma ECSEL projekti, kurus més parbaudijam (/ll pielikums, 4., 5. un
6. projekts), bija saskanoti ar 2013. gada stratégijas mérkiem. Viens projekts veicinaja
vecaku tehnologiju mikroshému razosanas jaudas palielinasanu. Parégjie divi nodarbojas ar
vismodernako mikroshému razosSanas izpéti. Més atziméjam, ka, ta ka So divu projektu
ietvaros izstradatas iekartas paslaik tiek izmantotas galvenokart arpus ES, to ietekme
veicina mikroshému razosSanu arpus ES.

Attieciba uz 2021.-2027. gada laikposmu kopuznémums KDT savas darba programmas
ieviesa Tpasus tematus, lai pieverstos konkrétam tehnologiju jomam, kas ilgtermina tiek
uzskatitas par stratégiskakam. Tomér tikai neliela dala kopuznémuma KDT

2021.-2022. gada pasakumu (astoni projekti no kopskaita 30 projektiem, kas veido 23 % no
kopéja finanséjuma pieskiruma) palidzéja sasniegt nospraustos mérkus (42. punkts).
Komisija neuzraudzija, cik daudzi no paréjiem kopuznémuma KDT 22 projektiem tiesSi
veicinaja Mikroshému akta mérku sasniegSanu.
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Revizijas laika més parbaudijam kopuznémuma KDT projektu (3. projekts /I pielikuma),

saskana ar kuru Komisija finansé platformu EUROPRACTICE. Projekta mérki ir batiski un

veicina Mikroshému akta pétniecibas mérku sasniegSanu. Lai gan projekts joprojam bija
procesa, dazi no zinotajiem KP/ liecinaja, ka musu revizijas laika platformas pakalpojumu
saturs un izmantosanas [imenis bija zemaks par planoto.

Kop$ 2023. gada | pilara istenoSanu parvalda kopuznémums “Mikroshémas” (kas aizstaja
kopuznémumu KDT). Més konstatéjam, ka revizijas laika izsludinato devinu uzaicinajumu
un divu pamata esoso darba programmu koncepcija tiesi atbalsta visus | pilara
komponentus (virtualo dizaina platformu, izméginajuma linijas un kompetences centrus).
Ta ka uzaicinajumu procedura vél nebija pabeigta, més nevaréjam novértét to ieguldijumu
Mikroshému akta mérku sasniegsana.

Paredzams, ka valsts atbalstam bus nozimiga loma razosanas
jaudas palielinasana, tacu Komisijai nav informacijas par to,
cik liela meéra tas palidz sasniegt ES meérkus

IPCEI valsts atbalsts razoSanas jaudas merku sasniegSanai

Pirmajai IPCEI mikroelektronikai (/PCEl 2018) pievienojas Austrija, Francija, Vacija, Italija un
Apvienota Karaliste. Tas koncentréjas uz jaudas pusvaditajiem, energoefektivam
mikroshémam, sensoriem, modernam optiskam iekartam un kompozitmaterialiem.
Komisija apstiprinaja valsts atbalstu 32 uznémumiem 1,9 miljardu EUR apmeér3, atbalstot
paredzamo privato finanséjumu 6,5 miljardu EUR apméra. Aptuveni 5,8 miljardi EUR no
kopéjam izmaksam 8,7 miljardu EUR apmeéra bija saistiti ar pirmreizéjam rlpnieciskas
izmanto3anas (FID) darbibam'°. Saskana ar dalibvalstu sniegto informaciju'* FID $aja IPCEI
jalauj izstradat loti inovativus produktus un/vai ieviest jaunus razosanas procesus un laist
tos tirga.

Musu analize apstiprinaja, ka 2018. gada IPCE/ lemuma mérki ir saskanoti ar 2013. gada
stratégijas méerkiem. Aptaujatie dalibnieki atzina IPCEI nozimi ES stratégisko mérku
atbalstiSana un pusvaditaju nozares stabilizéSana. Divu musu parbaudito /PCE/ 2018. gada
projektu (/ll pielikums, 7. un 8. projekts) meérki bija saskanoti ar minéta Iemuma mérkiem.
Tie veicinaja jaunu razoSanas jaudu radiSanu un péc tam modernizéja izméginajuma linijas
mikroshému masveida razosanai, tadéjadi atbalstot ES mérki palielinat razosanas jaudu.

10 C(2018) 8864, Komisijas 2018. gada IPCEI pazinojums, 2018. gada 13. decembris, 68. Ipp.

" Turpat, 6. Ipp.


https://www.ipcei-me.eu/
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei/approved-ipceis/microelectronics-value-chain_lv#:%7E:text=On%2018%20December%202018%2C%20the,are%20participating%20in%20this%20project.
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/201952/277354_2120329_283_2.pdf
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Tomeér més atziméejam, ka Komisija nav novéertejusi 2018. gada IPCEl ieguldijumu
2013. gada stratégija. Turklat ne /PCEl lemuma, ne ikgadéja zinojuma nebija noraditi
attiecigie KPI.

Aptaujatas ieinteresétas personas noradija uz laika un koordinacijas problémam.
leinteresétas personas minéja ieilguso apstiprinasanas laiku, kas ir nelabvéligi
salidzinajuma ar tehnologisko parmainu tempu nozaré. Lidzigas problémas tika konstatétas
Vacijas iestazu uzdevuma veiktaja novértéjuma’? (pieméram, projekta apstiprinasanas
laiks — Cetri gadi). Tas ari noradija uz juridiskiem jautajumiem dalibvalstis, kas kavé
atseviskas darbibas (tostarp FID), ka ari uz ierobeZotu koordinaciju starp Komisiju un
dalibvalstim attieciba uz zinoSanas prasibam un noveélotu lidzek|u izmaksasanu.

Otrais IPCEI par mikroelektroniku (2023 IPCEI), ko apstiprinaja Komisija, attiecas uz valsts
atbalstu 68 projektiem, kurus istenoja 56 uznémumi 14 dalibvalstis. Masu revizijas laika
dazi projekti joprojam gaidija valsts limena atbalsta pieskirsanu. Paredzams, ka valsts
atbalsts 8,1 miljarda EUR apmeéra papildinas privatos ieguldijumus 13,7 miljardu EUR
apmera ar 7,6 miljardiem EUR no kopéjas FID summas, parsniedzot ieprieksejo IPCEI.

Kopuma 2023. gada /IPCEI koncepcija un meérki ir saskanoti ar Mikroshému aktu. Masu
aptaujatie uznémumi pozitivi vértéja 2023. gada IPCEl lomu gan Mikroshému akta, gan
atbalstot ES pusvaditaju razoSanu ar ieguldijumiem FID. Més konstatéjam, ka musu izlasé
ieklauta Niderlandes projekta mérki bija versti uz to, lai veicinatu kopuznemuma
“Mikroshémas” izméginajuma linijas | pilara ietvaros (/ll pielikums, 9. projekts). Tomér bija
paragri noteikt ta ietekmi.

Més konstatéjam ari uzlabojumus 2023. gada IPCEI projektu uzraudziba. lesaistitas
dalibvalstis un uznémumi ieviesa vairak neka 30 KP/, lai novértétu projekta progresu,
ietekmi uz vidi un papildietekmi. Lielaka dala no tiem noradija ES apkopotas mérkvertibas.
Tomeér vél ir paragri noverot, ka tas tiks piemeérotas dalibvalstu un projektu liment.

12 IPCEI on Microelectronics finansé$anas pasakuma novért&jums — galigais zinojums, PwC,
2023. gada junijs.


https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei/approved-ipceis/microelectronics-value-chain_en#:%7E:text=On%2018%20December%202018%2C%20the,are%20participating%20in%20this%20project.
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FOAK, visticamak, veicinas razoSanas jaudas palielinasanos, tacu Komisijai
bs griti iegtt informaciju par to faktisko ietekmi

Attieciba uz 2014.—2020. gada laikposmu Komisijas riciba esosa informacija aprobezojas ar
trim valsts atbalsta Iemumiem, kas attiecas uz pusvaditaju nozari (44. punkts). Turklat ta
neuzraudzija Sadu projektu pabeigSanu un rezultatus saistiba ar 2013. gada stratégiju.
Toreiz ar Komisijas Komunikacijas tiklu, satura un tehnologiju generaldirektoratu (CNECT
GD), kas bija atbildigs par 2013. gada stratégiju, netika apspriests neviens no Siem
[emumiem, un tam nebija informacijas par to TstenoSanu. Tomér musu veikta projektu
meérku analize apstiprinaja, ka Sie Iemumi ir saskanoti ar 2013. gada stratégiju.

Attieciba uz 2021.—2027. gada laikposmu tehnologiju tehniska analize un atbalsta
parklasanas ietekmes novértéjums ir palielinajis CNECT GD iesaistiSanos Komisijas valsts
atbalsta apstiprinasana FOAK.

Revizijas laika Komisija bija apstiprinajusi valsts atbalsta IEmumus laikposmam

no 2021. lidz 2027. gadam attieciba uz ¢etriem FOAK ieguldijumiem kopuma 10,2 miljardu
EUR apmera valsts atbalsta veida un 21 miljarda EUR apméra privatos ieguldijumos. Misu
parbaudttais Italijas projekts (//l pielikums, 10. projekts) sniedz pieméru par iesp&jamo
ieguldijumu piegades drosiba ES attieciba uz silicija karbida tehnologiju.

Pieejamas informacijas trikums par istenosanu ir lidzigs ka iepriekséja laikposma. Valsts
iestadém vai sanémeéjiem nav pienakuma zinot Komisijai par projektu progresu un to
ietekmi. Tapéc Komisijai bis grati uzraudzit un novertét ieguldijumu ietekmi saistiba ar
Mikroshému aktu un 20 % digitalizacijas mérka sasniegSanu.

Mikrosheému akta istenosana virzas uz prieksu,
tacu parak leni, lai sasniegtu digitalas
desmitgades 20 % merki

Meés parbaudijam Mikroshému akta katra pilara noteikto darbibu istenoSanas progresu un
savlaicigumu (22. punkts). Més parbaudijam, vai pasakumi, kas definéti attieciba uz katru
no Mikroshému akta pilariem, tiek istenoti savlaicigi un saskanoti, lai nodrosinatu
stratégijas meérku sasniegsanu.


https://www.powerelectronicsnews.com/10-things-to-know-about-sic/
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| pilara istenosana norit labi, tacu ir radusies dazi kavejumi

68 | pilara iniciativa ir veidota, pamatojoties uz pieciem komponentiem (9. attéls). Péc
nozimigiem sagatavosSanas darbiem ta istenoSana sakas péc Mikrosheému akta regulas
pienemsanas 2023. gada septembri. Komisija uzskata, ka, lai iniciativa batu sekmiga, visiem
komponentiem ir jabat ieviestiem un jasadarbojas bez aizkersanas®>. Visu komponentu
efektiva koordinacija ir priekSnoteikums, un kavésanas jebkura no tiem var ietekmét
iniciativas efektivitati kopuma. Mikroshému akta nav ieklauts skaidrs | pilara pasakumu
istenoSanas grafiks. Musu revizijas laika | pilara galvenie rezultativie raditaji netika
uzraudziti un par tiem netika zinots, jo saskana ar Komisijas sniegto informaciju tas ir
iespéjams tikai tad, kad ir ieviesti dazadi komponenti. Pasreiz€jais progress projektésanas
platformas izveides pabeigSana apvienojuma ar pasreizéjiem uzaicinajumiem izveidot
kompetencu centrus liecina, ka ne visi komponenti (tostarp izméginajuma linijas) bis
ieviesti lidz 2025. gada beigam.

13 SWD (2022) 147, 63. un 64. Ipp.


http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2022/09/A-Chips-Act-for-Europe-Commission-Staff-Working-Document.pdf
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9. attéls | Pieci | pilara komponenti un prognozétais ES finanséjums

B S finanséjums (tiedi parvaldits)

B Cits ES finanséjums (kopigi un netiesi parvaldits)

(miljardos EUR)
Virtuala dizaina platforma

(planots ES finanséjums 400 miljonu eiro apméra,
kas sedz lidz 100 % no attiecinamajam izmaksam)

Uzlabotas izméginajuma linijas
(1860 miljoni EUR ES finanséjuma, kas japapildina ar
valstu iemaksam)

Kvantu mikroshému tehnologija
(200 miljoni EUR kapacitates palielinasanai, lai
paatrinatu kvantu mikroshému izstradi)

Kompetences centru tikls
(136 miljoni EUR, ko Komisija ieguldis cetru gadu
laika)

Kopuznémums “Mikroshémas”

(550 miljoni EUR, ko istenos Eiropas Inovacijas padome
un EIB grupa, lai atvieglotu MVU piek|uvi finanséjumam
un ieguldijumu iespéjam MVU)

SN

Avots: ERP, pamatojoties uz informaciju, ko Komisija sniedza 2024. gada novembr.

Virtuala dizaina platforma ir tieSsaistes riks, kura meérkis ir dot iesp&ju akademiskajam
aprindam, jaunuznémumiem un MVU izstradat un attistit mikroshémas. Ta ir ieceréta ka
turpinajums un péctece ES lidzfinansétajai EUROPRACTICE platformai, kas kops 1995. gada
sniedz lidzigus pakalpojumus galvenokart akadémiskajam aprindam. Komisija paredz, ka
EUROPRACTICE pakalpojumi tiks integréti jaunaja izstrades platforma divu gadu laika péc
tas darbibas uzsaksanas.

Sakotnéjais uzaicinajums iesniegt priekslikumus 25 miljonu EUR apméra (6 % no budzeta)
ta koordinacijai un atbalstam tika izsludinats 2024. gada augusta. MUsu revizijas laika vél
nebija izsludinats otrais uzaicinajums, kas apgritina platformas darbibas saksanu lidz
2025. gada beigam, ka to tolaik bija paredz&jusi Komisija.
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Izméginajuma liniju mérkis ir nodrosinat, lai tas kalpotu par tiltu no izstrades lidz razoSanai.
To mérkis ir nodroSinat nozarei iespéjas parbaudit, eksperimentét un apstiprinat
pusvaditaju tehnologijas un sistemu dizaina koncepcijas.

Pirmos Cetrus uzaicinajumus iesniegt pieteikumus izméginajuma linijam kopuznémums
“Mikroshémas” izsludinaja 2023. gada decembri péc plasam diskusijam starp Komisiju,
vado$ajam pétniecibas un tehnologiju organizacijam (PTO) un nozares parstavjiem. Si
mijiedarbiba sakas pirms Mikroshému akta publicésanas. Akts bitiba formalizéja So
diskusiju rezultatus attieciba uz izméginajuma liniju tehnologiju jomam.

leinteresétas personas, kuras més intervéjam, bija pozitivas attieciba uz Sadu izméginajuma
[tniju batiskumu un nepiecieSamibu. Uzaicinajumi iesniegt priekslikumus bija atvérti visam
ES strukturam, tacu tris ménesu termins bija nepietiekams, nemot véra témas sarezgitibu
un daudzas administrativas prasibas. Neapsaubot Cetru izméginajuma Iiniju nozimigumu,
meés atzimejam ierobeZoto konkurenci attieciba uz spéju piedalities konkursos.

2024. gada aprili kopuznémums “Mikroshémas” saka sarunas ar konsorcijiem, kas uzvaréja
konkursos. Saskana ar Cetru aptaujato PTO teikto, ligumu noslégsana nedaudz aizkaveésies,
jo bls nepiecieSams precizét aprikojuma kopipasumtiesibu un pakalpojumu cenu
veidoSanas modelu detalas. Komisija sagaida, ka pirmo Cetru izméginajuma liniju sakotnéja
jauda tiks sasniegta lidz 2025. gada sakumam un péc tam lidz 2026. gada beigam tas
sasniegs pilnu jaudu. Kopuznémums “Mikroshémas” 2024. gada jilija izsludinaja
uzaicinajumu izveidot piekto izméginajuma liniju progresivai fotonikai, kas pirmo reizi
darbosies lidz 2025. gada beigam un pilnu jaudu sasniegs lidz 2026. gada beigam.

Attieciba uz kvantu mikroshému tehnologijam, musu revizijas laika notika sagatavosanas
darbi, un 2024. gada septembrT bija planots izsludinat uzaicinajumu iesniegt priekslikumus.

Dalibvalstim planotais kompetences centru tikls ir paredzéts, lai jaunuznémumiem, MVU,
maziem vidéjas kapitalizacijas uznémumiem un akadémiskajam aprindam nodrosinatu
piekluvi jaunajai virtualajai projektésanas platformai un izméginajuma linijam. Mikroshému
akts paredz dalibvalstim iespéju sava teritorija izveidot vismaz vienu kompetences centru.
Ne Mikroshému akta, ne kopuznémuma “Mikroshémas” darba programma Siem centriem
nav noteikti termini vai mérkskaitli, taCu Komisija vélas, lai tie saktu darboties

lidz 2025. gada beigam, saskanojot to izvérSanu ar jaunas projektésanas platformas un
izmeéginajuma liniju ievieSanu.



77 2024. gada jilija kopuznémums “Mikroshémas” izsludinaja vienu uzaicindjumu iesniegt
pieteikumus kompetences centru izveidei un otru uzaicinajumu izveidot kompetences
centru tiklu. 2024. gada novembri kopuznémums “Mikroshémas” izvéléjas
29 kompetences centrus no 25 iesaistitajam valstim un grozija 2024. gada darba
programmu, lai ieklautu otru uzaicinajumu pieteikties kompetences centriem no
atlikuSajam cetram iesaistitajam valstim.

78 Mikroshému fonda mérkis ir uzlabot piekluvi kapitalam jaunuznémumiem, augoSiem
uznémumiem, MVU un citiem uznémumiem pusvaditaju vértibu kédé. Tas ir sadalits divas
dalas:

0  pirma programma, kas paredzeéta pamatprogrammas “Apvarsnis Eiropa” Eiropas
Inovacijas padomes Accelerator programma, paredz 300 miljonu EUR ieguldijumu, lai
piesaistitu privato finanséjumu 900 miljonu EUR apmér3;

o  otraja programma fonda InvestEU ietvaros, ko parvalda Eiropas Investiciju fonds (EIF),

tiek sniegta 125 miljonu EUR garantija, kas saskanota ar EIF resursiem, lai sasniegtu

250 miljonus investéjamu resursu, kas paredzéti, lai mobilizétu 1,2 miljardus EUR pasu

kapitala finanséjuma.

79 Pirma dala misu revizijas laika vél bija Tsteno$anas sakumposma. 19 projektos, kas tiesi un
péc batibas 1steno Mikroshému fondu, tika uznemtas saistibas kopuma 44 miljonu EUR
apméra dotaciju veida un 152 miljonu EUR apmeéra pasu kapitala ar finansejumu, kas

pieskirts, izmantojot 1pasas Eiropas Inovacijas padomes “Accelerator Challenges”. Par otras

dalas progresu Komisijai bija maz informacijas. EIF bija pieskiris lidzek|us, bet, nemot véra

agrino posmu un ievieSanai nepiecieSsamo laiku, tas lidz musu revizijas bridim bija atbalstijis

tikai nelielu skaitu galasaneméju.

Maz ticams, ka FOAK iesaistiSanas |l pilara ietvaros butiski vai
savlaicigi veicinas digitalas desmitgades 20 % meérka
sashiegSanu

80 Mikroshému akta Il pilars ir vérsts uz publisko un privato ieguldijumu veicinadanu, lai

palielinatu ES raZo3anas jaudu. Saja noliika ta precizé, ka valsts atbalstu, lai atvieglotu FOAK

razosanas iekartu finansésanu, var pieskirt saskana ar Liguma par Eiropas Savienibas

V==

inovativu elementu attieciba uz raZzoSanas procesiem vai galaproduktu, kuru pamata varétu

bat jauni vai esosi tehnologiju mezgli.


https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
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Mikroshému akta ir precizéti principi, ka novertét atbalsta atbalstu ieguldijumiem FOAK
iekartas. Tomeér ta ievieSana ir bijusi Iéna. Lai gan Komisija ir sekojusi lidzi 29 pasreizéjiem
un potencialajiem ieguldijumiem, kuru meérkis ir palielinat razoSanas jaudu, musu analize
paradija, ka tikai 13 no tiem var uzskatit par FOAK (45. punkts). Més art atziméjam, ka tikai
divi no tiem ir saistiti ar pusvaditaju, kas mazaki par 5 nm (t. i., vismodernakie) projektiem,
kuriem ir potencials sniegt ieguldijumu digitalas desmitgades mérka — 20 % — sasniegsana.

Musu revizijas laika no pasreizéjam un potencialajam 13 FOAK razotném:

o tikai Cetras bija sanémusas Komisijas FOAK valsts atbalsta apstiprinajumu, un Komisija
paredz, ka tris no tam 2029. gada darbosies ar pilnu jaudu;

o  seSas bija uzsakusas sarunas, lai gan mikroshému razotajs bija apturéjis divus
vismodernakos (mazakus par 5 nm) projektus;

o  tris no tam ir agrina sarunu stadija ar Komisiju.

Visbeidzot, pat péc tam, kad valsts atbalsts ir apstiprinats, nav garantijas, ka projekti tiks
turpinati un pabeigti, ka planots. Galu gala tas bis atkarigs no investoru lémumiem, kas
balstiti uz klientu pieprasijumu un tirgus apstakliem. Jebkura gadijuma vienas pusvaditaju
razotnes buvnieciba ilgst Cetrus lidz piecus gadus, tapéc jaunas razotnes, kas apstiprinatas
2025. gada, varés uzsakt razoSanu tikai 2030. gada. Tapéc ir maz ticams, ka tas veicinas
digitalas desmitgades, proti, 20 % mérka sasniegsanu.

lll pilars — neliels progress uzraudziba, bet krizes reagésanas
mehanismi vél nav gatavi ievieSanai

“Uzraudzibas mehanisma” koncepcija attistijas no 2022. gada Mikroshému akta
priekslikumu stratégiskas paketes lidz galigajai regulai. Lai gan 2022. gada Mikroshému akta
bija paredzéts, ka piegades kédi uzraudzis tikai daltbvalstis, 2023. gada Mikroshému akta
regula ir noteikts, ka Komisija veiks ES stipro un vajo pusu stratégisko kartésanu globalaja
pusvaditaju nozaré. Péc tam Komisija, apsprieZoties ar Eiropas Pusvaditaju padomi (ESB)
(jauna parvaldibas struktlra, kas ieviesta ar Mikroshému aktu), izstradas nepiecieSamo
sistemu un metodiku. Pamatojoties uz to, ESB izstradas agrinas bridinasanas raditajus, lai
uzraudzitu iespéjamos traucéjumus, kas ietekmé ES pusvaditaju piegadi vai tirdzniecibu.

Mikroshému akta nebija ietverts skaidrs lll pilara pasakumu istenosanas grafiks.
Sagatavosanas darbi sakas 2022. gada. Komisijas oficialais darbs pie uzraudzibas
mehanisma sakas péc Mikroshému akta regulas stasanas spéka 2023. gada septembri, bet
tam bis vajadzigas aréja ligumslédzéja tehniskas zinasanas un atbalsts. Komisija plano
uzsakt attiecigo iepirkuma proceduru 2025. gada sakuma.


https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/Intel-zmienia-plany-inwestycyjne-i-wstrzymuje-na-dwa-lata-projekt-budowy-fabryk-w-Europie
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Ar Mikroshému aktu tika ieviests reagéSanas mehanisms krizes situacijas: “arkartas
pasakumu kopums”, ko Komisija, apsprieZoties ar ESB, var veikt, reagéjot uz paredzamiem
vai apstiprinatiem piegades trakumiem ES, tiklidz ir sasniegts krizes posms. Tas ietver:

o informacijas vaksanu;
o  kopigu iepirkumu, lai Komisija varétu veikt iepirkumus iesaistito dalibvalstu varda;

o  prioritarus pasutijumus, lai nodrosinatu piegadi kritiski svarigam nozarém, ka noteikts
Mikroshému akta regula.

Lai gan pirmie divi elementi ir gatavi ievieSanai saskana ar Mikroshému akta regulu,
rikojumi ar prioritates pakapi var staties spéka tikai no 2028. gada. Saskana ar $o regulu
Komisija var pieprasit razotném, kas sanémusas noteiktus markéjumus, pienemt prioritaros
pasutijumus. Musu revizijas laika tris no cetram apstiprinatajam FOAK razotném bija
iesniegusas pieteikumu, lai sanemtu markejumu, kas lauj veikt prioritari novertétus
pasutijumus, un bija paredzéts, ka tas saks darboties ar pilnu jaudu

no 2028. lidz 2032. gadam. Turpinajas sesu citu uznémumu pieteikumu apstiprinasanas
process. VEl nav zinams, ka Sis mehanisms darbosies praks€, nemot véra nozaré izmantoto
mikroshému daudzveidibu un laiku, kas vajadzigs, lai parkvalificétu razosanas linijas pat
Skietami lidzigiem produktiem.

Mikroshému akts var nebut pietiekams, lai
stimulétu vajadzigo ieguldijumu limeni, jo
panakumi ir atkarigi ari no globalas konkurences
un citiem butiskiem faktoriem

Mes parbaudijam, vai gan planoto ieguldijumu apjoms, gan pieejamais ES finansejums ir
samerigs ar ES meérki palielinat savu tirgus dalu. Més analizéjam ari citus aspektus, kas
ietekmeé ES uznémumu konkurétspéju mikroshému nozarg, t. i., citu pasaules ekonomiku
ierosinatas mikroshému raZosanas atbalsta stratégijas un citus batiskus elementus.
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leguldijumi, kas javeic saskana ar Mikroshému aktu,
visticamak, neatbilst nozares merogam

Mikroshému akta meérkis bija laikposma no 2022. lidz 2030. gadam mobilizét vismaz

86 miljardus EUR (39. punkts). Salidzindjumam — saskana ar JRC zinojumu®* lielakie globalie
pusvaditaju razotaji 2020.—2023. gada laikposma ieplanoja ieguldijumus 425 miljardu USD
(405 miljardu EUR)*> apméra, no kuriem 60 % bija TSMC, Samsung un Intel dala. No Siem
trim lielakajiem razotajiem tikai TSMIC ir izstradati bGtiski plani attieciba uz ieguldijumiem
ES.

SEMI, globala nozares asociacija, kas parstav elektronikas razosanas piegades kédi, |€s, ka
ES saistitie kapitalieguldijumi lidz 2032. gadam bus 147 miljardi EUR no pasaules kopé€jiem
2162 miljardiem EUR (10. attéls). ASML nostajas dokumenta, kas publicéts 2022. gada
februari, teikts, ka, lai saglabatu ES tirgus dalu mikroshému razosana 8 % apméra, bitu
nepiecieSami kapitala izdevumi 66 miljardu ASV dolaru (63 miljardi EUR) apméra, savukart,
lai sasniegtu 20 % tirgus dalu, lidz 2030. gadam bitu nepiecieSami izdevumi 264 miljardu
ASV dolaru (251 miljards EUR) apméra, nemot véra ES ierobeZoto sakuma poziciju
moderno mikroshému joma.

4" Eiropas Komisija: Kopigais pétniecibas centrs, Cerutti, I. un Nardo, M., Semiconductors in the EU,
Eiropas Savienibas Publikaciju birojs, 2023. gads.

15 ASV dolaros izteikto summu konverté$ana EUR ir sniegta $aja zinojuma ilustrativiem mérkiem,
pamatojoties uz valGtas mainas kursu 1,00 EUR = 1,05 USD.


https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_4287
https://www.asml.com/en/news/press-releases/2022/asml-position-paper-on-eu-chips-act
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f5799f0a-4e07-11ee-9220-01aa75ed71a1/language-en
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10. attéls. | Prognozétas kapitalizdevumu pliismas starp regioniem 2024.—
2032. gada

(miljardos EUR*)

* Summas EUR valuta tika konvertétas no ASV dolariem,
izmantojot valtas mainas kursu 1 EUR = 1,05 USD.
Galvena biroja atrasanas vieta (regions)

W Asv [l Dienvidkoreja [T Citi

M Eiropa [ Taivana

[l Japana [l Kina

Kapitala izdevumu turpmakas plismas no uznémumu galveno biroju (GB) regiona uz galamérka regionu 2024.-2032. gada

2162 EUR Kopéjie kapitalizdevumi
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leguldijumu galamérka regions

Avots: ERP, pamatojoties uz BCG un SIA pétijumu “Emerging resilience in the semiconductor supply chain”),
2024. gads.

91 JRC un pusvaditaju nozares ieinteresétas personas, kuras més intervéjam, apgalvoja, ka
politikas virzitie ieguldijumi, kas pazinoti Mikroshému akta, visticamak nebus pietiekami, lai
sasniegtu ES tirgus dalas mérkus. Nesen Komisijas pasutitaja pétijuma sniegtas prognozes
liecina, ka, neraugoties uz gaidamo ieveérojamo razosanas jaudas pieaugumu, ES kopéja
dala globalaja vértibu kédé saglabasies relativi stabila (2030. gada sasniedzot 11,7 %), nevis
batiski palielinasies (11. attels).


https://web-assets.bcg.com/25/6e/7a123efd40199020ed1b4114be84/emerging-resilience-in-the-semiconductor-supply-chain-r.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133850
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11. attels. | 2030. gada prognoze par ES-27 dalu globalaja tirgus vertibas
kede

Pusvaditaju vértibas kédes ienémumi ES

. (miljardos EUR) ) ES-27 dalas prognoze
|:| % no pasaules tirgus 156

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Avots: COM(2024) 260, Il pielikums, 14. lpp., 8. attéls; pamatojoties uz IDC — International Data Corporation
pétijumu (“Semiconductors market data by feature size, sector and region”, CNECT/2022/MVP/0084).

92 Visbeidzot, situacija, kad ieguldijumus galvenokart virza nozare (64. punkts),més atziméjam
ari liekas palidzibas risku, ar kuru publiskie ieguldijumi faktiski nerada papildu aktivitati un
inovacijas. Prakse'® atlaut uzsakt projektu istenosanu pirms Komisijas IEmuma par valsts
atbalsta sanemsanu, var paatrinat projektu istenosanu. Tomér més atziméjam, ka tas var
palielinat nevajadzigas ietekmes risku, jo tas dod priekSroku projektiem, kas ir gatavi
uznemties risku, ka tie tiks 1stenoti bez valsts finanséjuma. 2021. gada Komisija atjauninaja
IPCEl pamatnostadnes, lai ieklautu atgliSanas mehanismu, kas tiek iedarbinats atkariba no
pelnas limena. Tas tika ieviests ka aizsargpasakums, lai nodrosinatu, ka valsts atbalsts ir
samerigs un tiek ierobezots lidz nepiecieSamajam, lai gan ta efektivitate, noversot
nevajadzigas ietekmes risku, vél ir japarbauda.

16 COMP GD Labas prakses kodekss parredzamai, ieklaujo$ai un atrakai izstradei un IPCE/
novértésanai, Komisija, 2023. gada maijs.


https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6a48b4a5-3855-11ef-b441-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-05/IPCEIs_DG_COMP_code_of_good_practices.pdf
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Finanséjuma koncentracija ir raksturiga nozarei, tacu ta ir
saistita ar specifiskiem riskiem

Nozari raksturo salidzinosi neliels lielo uznémumu skaits. Més intervéjam 14 galvenos
sanéméjus (/ pielikuma 17. punkts), kuriem bija apstiprinats ES un publiskais finanséjums.
Stizlase parada, ka $is nelielais lielo uznémumu skaits sanéma ievérojamu finanséjuma
apjomu, kas pasreizéja laikposma pat palielindjas (12. attéls). Sie uznémumi piedalijas
300 projektos saskana ar valsts atbalsta programmam, “Apvarsnis 2020” un “Apvarsnis
Eiropa”.

12. attéls. | Publiskais finanséjums un pasu ieguldijums 14 atlasitajiem
sanémeéjiem (miljardos EUR)

(miljardos EUR)

2021.-2027. g.
(no 2024. gada janija)

2014.-2020. gads

Publiskais finanséjums.
Apstiprinats
(x4)

Pasu ieguldijums.
Planots
(x2,3)

Avots: ERP, pamatojoties uz informaciju no 14 atbalsta sanémeéjiem, situacija 2024. gada jinija.

Musu revizijas laika, lai gan Mikroshému akta paredzeétais finanséjums bija pieskirts tikai
daléji, publiskie lidzekli, kas apstiprinati 2021.—2027. gada laikposmam attieciba uz

14 izlasé ieklautajiem sanémeéjiem, jau bija Cetras reizes lielaki neka 2014.—2020. gada.
Tomér mes art atziméjam, ka privato ieguldijumu apjoms salidzinajuma ar sanemtajiem
lidzekliem jaunaja laikposma ir proporcionali mazaks neka iepriek$éja laikposma. Pasreizeja
planosanas laikposma lidzeklu koncentrésanas uz nelielu skaitu lielu uznémumu noteikti
palielinasies, nemot véra, ka lieli projekti (FOAK un IPCEI) aiznem ievérojamu finanséjuma
dalu. Turklat ir sagaidams, ka koncentracija lielajas dalibvalstis palielinasies, nemot véra
lielo atkaribu no valsts atbalsta finanséjuma avotiem, kas ietverti Mikroshému akta.
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95 3ai |oti kapitalietilpigajai nozarei ir raksturiga koncentracija ierobeZota skaita lielu
uznémumu un projektu. Ari turpmaka konsolidacija var bat lietderiga'’. Tomér, ja lielie
ieguldijumi tiktu atcelti, aizkavéti vai neizdotos, tas varétu butiski ietekmét Mikroshému
akta stratégisko mérku sasniegSanu.

Mikroshemu akts konkureé ar citam globalas ekonomikas
stratégijam

96 Mikroshému akts ir tikai viena no vairakam stratégijam visa pasaulg, kuras mérkis ir
stiprinat vietéjas piegades kédes, nemot véra bazas par traucéjumiem un pieaugoso
geopolitisko spriedzi. Ari citu valstu valdibas iegulda lidzeklus pusvaditaju pétnieciba un

razosana. 13. atteld sniegts parskats par galvenajiem pasakumiem galvenajas daudzgadu
stratégijas lidz 2024. gada maijam.

7M. Draghi, The future of European competitiveness, 2024. gads.


https://commission.europa.eu/document/download/ec1409c1-d4b4-4882-8bdd-3519f86bbb92_en?filename=The%20future%20of%20European%20competitiveness_%20In-depth%20analysis%20and%20recommendations_0.pdf
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13. attéls. | Parskats par valdibu iniciativam citos lielakajos regionos

Norades

letekme

Pasakumi
Meérkraditajs Galvenas
stimuléjosas
summas
(summas miljardos*)

Kina

Galvenas iniciativas

Jaunas investicijas
razosana un
montaza, testésana
un iepakosana
no 2020. gada?

135,2 EUR
Lidz 2025. gadam sasniegta 70 % ’

paspietiekamiba

kapitala
vertspapiru
fondi

Dienvidkoreja

Big Fund |, 11, 1l un vietéjie fondi
Valstij piederosi uznémumu vaditaji
Valsts zinatnes fonds

=
Nodrosinat stabilu poziciju Logic,
nostiprinat razosanas rapnicas

\52,4 EUR |
liderpozicijas

N 4

nodoklu atvieglojumu joma

ASV

Nodoklu atvieglojumi saskana ar
K-Mikroshému aktu
Valsts un privatas izglitibas programmas

Panakt noturibu pusvaditaju

25 % ieguldijumu nodokla kredits
Dotacijas saskana ar MIKROSHEMU aktu

piegades kede Valsts limena atbalsts
dotacijas’
16,7 EUR
Lidz 2030. gadam nopelnit Valsts f|s_k§Ia|s flnanfe_JHms
- . Modernakie Pusvaditaji
107 miljardus EUR* no apgrozijuma
Tehnologiju centrs
dotacijas

Izraviens lidz 2030. gadam ar
inovativo 1T nm mikroshému
nodoklu atvieglojumu
joma?

Finan3u subsidijas shémas Mikroshému
Inovaciju programmas ietvaros
Nozares un akadémisko aprindu
sadarbiba, nodoklu krediti

* Summas EUR valuta tika konvertétas no ASV dolariem, izmantojot valtas mainas kursu 1 EUR = 1,05 USD.

' 39 miljardi USD razosanai; 13,2 miljardi USD pétniecibai un izstradei un darbaspéka attistibai.

225 % nodok|u kredits, kas paredz septinu gadu laika atmaksat 2,3 miljardus ASV dolaru gada.

3 letver ripnicas un montazas, testésanas un iepakosanas projektus, kas ir pazinoti, uzsakti vai pabeigti kops 2020. gada.

4 Kopéjais vietnu skaits Kina var bat novértéts par zemu.

O O O] O @

Avots: ERP, pamatojoties uz BCG un SIA pétijumu “Emerging resilience in the semiconductor supply chain”),
2024. gads.

97 Globalas ekonomikas mikroshému stratégijas bieZi vien rada konkuréjosus mérkus un
darbibas. Kamér ES censas palielinat savu paspietiekamibu tadas jomas ka vismodernakas
mikroshémas, citas globalas ekonomikas strada, lai saglabatu savas esos$as stipras puses,
vai censas samazinat atpalicibu citas jomas (2. izcelums.).


https://web-assets.bcg.com/25/6e/7a123efd40199020ed1b4114be84/emerging-resilience-in-the-semiconductor-supply-chain-r.pdf
https://cepa.org/article/chips-acts-go-global/
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2. izcelums

Konkurejosas iniciativas globalaja mikroshemu nozare

Daudzu valstu, tostarp ASV, Taivanas un Japanas, iniciativas tiesi konkurée ar
Mikroshému aktu, kas liela méra koncentréjas uz modernu tehnologiju pétniecibu un
izstradi.

ES un ASV ir lidzigi verienigi merki palielinat savu pusvaditaju razoSanas jaudu, lai
samazinatu atkaribu no Azijas dominéjo$am piegades kédém un uzlabotu iek$zemes
noturibu kritisko tehnologiju joma. Abi regioni ir izvirzijusi mérkus iekarot ievérojamu
tirgus daju — ES merkis ir panakt 20 %, bet ASV ir pazinojusas, ka lidz 2030. gadam tas
grib sasniegt 30 % no pasaules razoSanas apjoma.

Taivana ir uzsakusi 300 miljardu Taivanas dolaru (8,8 miljardi EUR'®) programmu, lai
veicinatu pusvaditaju inovacijas maksliga intelekta joma, talantu attistibu un
starptautiskos ieguldijumus. llgtermina mérkis ir lidz 2033. gadam ieglt 40 % tirgus
dalu integralo shemu izstrades joma un 80 % tirgus daJu moderno pusvaditaju joma.

Japanas RAPIDUS iniciativas mérkis ir lidz 2027. gadam sakt razot 2 nm mikroshémas.
ASV investé automobilu pusvaditaju tehnologijas, kas tradicionali ir ES stipra puse.

98 Vairakas no §im stratégijam sniedz atbalstu nozarei nodoklu atvieglojumu veida. So pieeju
nevar atkartot ES limenr, jo $adi stimuli ir daltbvalstu prerogativa (kuram noteiktos
apstaklos par tiem ir jazino Komisijai). Més konstatéjam, ka dazas dalibvalstis ir
izmantojusas nodoklu stimulus, kas raksturigi mikroshému nozarei, savukart citas ir
visparigas shémas, no kuram nozare ir guvusi labumu (3. izcelums). Tacu Komisijas riciba
nav informacijas par sada veida atbalstu. Nesaskanota Sada atbalsta izmantosana varétu
radit konkurences risku starp dalibvalstim, kas savukart varétu mazinat $ada atbalsta
efektivitati ES limeni.

18 Summu parrékins Taivanas jaunajos dolaros uz EUR ir sniegts ilustrativiem nolakiem,
pamatojoties uz valGtas mainas kursu 1,00 EUR = 34,14 NTS.


https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4346
https://www.meti.go.jp/english/speeches/press_conferences/2023/0606001.html
https://commodityreportersguild.com/biden-marks-two-years-of-chips-act-as-us-aims-for-30-global-chip-production-by-2032/
https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2023/11/03/2003808616
https://focustaiwan.tw/business/202308160010
https://www.japantimes.co.jp/business/2023/11/09/economy/japan-semiconductor-budget/
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3. izcelums

Pieméri nodoklu atvieglojumiem ES mikroshému nozarei

Italijai ir vairaki nodoklu atvieglojumi pusvaditaju nozarei, kas ir dala no tas plasakas
nozares stiprinasanas stratégijas. Pieméeram, reagejot uz Mikroshému aktu, 2023. gada
pétniecibas un izstrades darbibam mikroelektronikas joma tika ieviestas nodokJu
atlaides aptuveni 0,5 miljardu EUR apméra lidz 2028. gadam*°.

Niderlandé laikposma no 2018. lidz 2022. gadam diviem pusvaditaju nozares
uznémumiem tika pieskirti uznémumu ienakuma nodokla samazinajumi kopuma
3,1 miljarda EUR apmera salidzinajuma ar vidéjo ES gada finansejumu Niderlandes
pusvaditaju nozarei 66 miljonu EUR apméra laikposma no 2015. lidz 2022. gadam.

Vacija energijas nodokla samazinasanas shéma atbrivoja lielos energijas patérétajus,
tostarp pusvaditaju uznémumus, no tikla maksas. Tomér Komisija uzskatija, ka Sis
pasakums nav saderigs ar iekS€jo tirgu, un pieprasija dalibvalstij atglt izmaksato
atbalstu.

99 Turklat, lai gan Komisija zinama méra analizéja globalas stratégijas laika, kad tika izstradats

100

Mikroshému akts, situacija nozare ir mainiga. Kops Mikroshému akta darbibas sakuma citas
ekonomikas ir pazinojusas par nozimigam iniciativam, kas ietekmé ieguldijumu pievilcibu
un meklé iespéjamo tirgus daju nakotné. Proti, papildus dotacijam, ko ASV ieklava sava
Mikroshému akta (13. attéls), 2022. gada tas pieskira papildu 280 miljardus USD

(267 miljardus EUR) 10 gadu laika saskana ar savu Mikroshému un zinatnes likumu. No $is
summas 200 miljardi ASV dolaru (190 miljardi EUR) tika atvéléti zinatniskajai pétniecibai un
FID, ka ari darbaspéka attistibai un regionalajiem tehnologiju centriem.

Lai gan Siir dinamiska, strauji mainiga, konkurétspéjiga vide, més atziméjam, ka
Mikroshému akts un ta pasakumi netiek biezi parvertéti, nemot véra nozares attistibu vai
konkuréejosas stratégijas. Komisijai ir jaiesniedz Mikroshému akta regulas pirmais
novertéjums un parskatisana lidz 2026. gada septembrim. Jaunas daudzgadu
pamatprogrammas sarunas, visticamak, saksies 2025.—2026. gada, un tapéec pastav risks, ka
stratégija netiks savlaicigi novéertéta un parskatita, lai noteiktu un saskanotu vajadzigo
finansejumu. Stratégijas izstrade laikposmam péc 2030. gada butu jasak pietiekami agri, lai
nodrosSinatu, ka ta ir rlipigi sagatavota un darbojas savlaicigi.

19" Omnibus Decree DL Nr. 104, 2023. gada 10. augusts, 5. pants.


https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/56/oj
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4346/text/eas2
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/10/23G00119/sg
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Citi faktori ir butiski, lai sasniegtu Mikroshému akta mérkus

Ari citi faktori rada batiskus riskus Mikroshemu akta mérku sasniegsSanai. Tas ietver
gadijumus, kad sadarbiba starp ES un dalibvalstim to politikas un iniciativu joma nav
pietiekama.

Atkariba no arvalstu izejvielam

Vairakas kimiskas vielas, substrati un citi materiali, kas nepiecieSami pusvaditaju razosanai,
ir reti sastopami un ne vienmer tiek ieguti vai citadi razoti ES. Tas ir izaicinajums

ES stratégiskas autonomijas mérkim, ko apstiprinaja mdsu aptaujatie pusvaditaju razotaji.
Saja zina ES bieZi vien ir neizdevigaka situacija salidzinajuma ar Kinu un ASV, un JRC analizé
tika konstatéts, ka ES joprojam ir liela méra atkariga no arvalstu importa?, jo, pieméram,
Kina sarazo 95 % no pasaulé attirita gallija.

2024. gada aprili stajas speka lzejvielu akts, ar ko izveido satvaru, kura mérkis ir nodrosinat
droSu un ilgtspéejigu apgadi ar kritiski svarigam izejvielam.

Energijas prasibas un izmaksas

Pusvaditaju razoSana ir |oti energoietilpiga un patére vél vairak elektroenergijas neka
autoblves un parstrades nozares’'. Ar modernakam rapnicam Eirop3, iespéjams, pieaugs
energijas pieprasijums un tikla jaudas noslodze, jo 1pasi tapéc, ka jaunakajiem procesiem
nepiecieSama lidz pat desmit reizu lielaka jauda neka iepriekséjam tehnologijam.

Augstas energijas cenas ES salidzinajuma ar citiem regioniem, pieméram, ASV, saasina
konkurétspéejas problémas, tadel ir nepiecieSams energijas izmaksu atbalsts un dazos
gadijumos tikla jaudas palielinasana??.

Vides jautajumi

Pusvaditaju razoSana ir resursietilpiga. Papildus energijai tai nepiecieSami art ievérojami
ddens un bistamo kimisko vielu krajumi?®. Tapéc vides prasibas nozarei ir svarigs faktors.

20 Cerutti, I. un Nardo, M., 38. Ipp.

2L Alfieri, F. un Spiliotopoulos, C., ICT Task Force study: Final Report, Eiropas Savienibas Publikaciju

birojs, 2023.g., 20. Ipp.
22 “The Netherlands to invest €2.5 billion to strengthen business climate for chip industry in

Brainport Eindhoven”, Niderlandes valdiba, 2024. gada 28. marts.

23 “The green transition of the IC industry”, IMEC Vision Paper, 2022. gads.


https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133850
https://rmis.jrc.ec.europa.eu/rmp/Gallium
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401252
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ELV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024DC0136
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133850
https://www.government.nl/latest/news/2024/03/28/the-netherlands-to-invest-%E2%82%AC2.5-billion-to-strengthen-business-climate-for-chip-industry-in-brainport-eindhoven
https://www.government.nl/latest/news/2024/03/28/the-netherlands-to-invest-%E2%82%AC2.5-billion-to-strengthen-business-climate-for-chip-industry-in-brainport-eindhoven
https://www.imec-int.com/sites/default/files/2022-07/Whitepaper_SSTS_FINAL.pdf
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107 Revizijas laika piecas ES dalibvalstis ierosinaja ierobeot vairakas sintétiskas kimiskas vielas,
kas ir integrétas pusvaditaju razo$ana, jo tas ir saistitas ar risku veselibai un ilgstosu ietekmi
uz vidi, ko Eiropas Kimikaliju agentira apsvéra 2024. gada. Eiropas Pusvaditaju razoSanas
nozares apvieniba savukart ir iestajusies par daziem atbrivojumiem no kimisko vielu
izmantoSanas un parstrades prasibam, apgalvojot, ka pretéja gadijuma nozare riskétu radit
neizdevigus konkurences apstak|us salidzinajuma ar regioniem, kuros ir iecietigaka
politika?*.

108 ASV nesen pienemtaja Building Chips in America Act ir paredzéts pazeminat vides prasibas
pusvaditaju projektiem. Attieciba uz ES Komisija plano ierosinat jaunu kimiskas nozares
paketi, kuras mérkis ir skaidriba un vienkarsosana, bet vél ir paragri novértét, vai ta
ietekmeés pusvaditaju nozari.

Geopolitiska spriedze un eksporta kontroles mehanismi

109 Globala mikroshému piegades kéde ir loti paklauta geopolitiskas spriedzes ietekmei.
Pieméram, Krievijas agresivais kars pret Ukrainu ir partraucis globalas neona piegades, kas
ir svarigas lazera litografijai mikroshému razosana?°. Geopolitiskais risks globalajai piegades
kédei ir vél aktualaks, nemot véra, pieméram, Taivanas (mikroshému gigants TSMC) un
Kinas lielo nozimi piegades kédé (3. attéls). Saja konteksta spriedze starp Kinu un Taivanu ir
Sis nozares pastavigas nedroSibas avots.

2 “Towards a more competitive semiconductor industry for Europe”, Eiropas Pusvaditaju

raZoSanas nozares apvieniba.

% Georgitzikis, K. un D'elia, E., Rare Gases (Krypton, Neon, Xenon):Impact assessment for supply

security, Eiropas Komisija, 2022, JRC130349.


https://echa.europa.eu/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas
https://echa.europa.eu/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas
https://echa.europa.eu/-/next-steps-for-pfas-restriction-proposal
https://www.congress.gov/118/plaws/publ105/PLAW-118publ105.pdf
https://commission.europa.eu/document/download/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_en?filename=Political%20Guidelines%202024-2029_EN.pdf
https://commission.europa.eu/document/download/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_en?filename=Political%20Guidelines%202024-2029_EN.pdf
https://www.eusemiconductors.eu/sites/default/files/ESIA_Key%20Recommendations%202024-2029_digital_final_0.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130349
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130349
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130349
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Intervijas ar nozares ieinteresétajam personam un valsts iestadém meés konstatéjam bazas
par to, ka eksporta kontroles mehanismi ES un citas pasaules dalas var butiski ietekmét

ES pusvaditaju nozari, partraucot globalas piegades kédes un ierobezojot piekluvi kritiski
svarigiem materialiem un modernajam tehnologijam. Sadi ierobeZojumi palielina razo$anas
izmaksas, kave piekluvi aprikojumam un ietekmé ES konkurétspéju. Saistitas sarunas biezi
notiek daltbvalstu, nevis ES limeni. Pieméram, ASV un Niderlandes diskusiju rezultata ASML
moderna aprikojuma eksports uz Kinu tika ierobezots. Péc tam, kad 2022. gada ASV ieviesa
vismodernako pusvaditaju iekartu eksporta kontroli uz Kinu, Japana un Niderlande

2023. gada marta vienojas par papildu ierobeZojumiem?®. ASV var méginat paplasinat?’ $os
kontroles mehanismus, ieklaujot mazak modernas iekartas un aprikojumu.

Komisija 2024. gada janvari publicéja Balto gramatu par eksporta kontroli, kura ierosinatas
iniciativas ES eksporta politikas saskanosanai, lai uzlabotu ekonomisko drosibu. Ta atbalsta
koordinétaku pieeju, lai aizstatu sadrumstaloto valstu politiku un paplasinatu Divejada
lietojuma precu regulu, ieklaujot taja jaunas tehnologijas. Turklat Baltaja gramata par
izejoSajam investicijam tika ierosinats parskatit dazus ieguldijumu darijumus, kas saistiti ar
sensitivam tehnologijam, kuras saistitas ar mikroshemu razosanu.

Kvalificetu darbinieku trikums

Pamatojoties uz musu intervijam ar nozares ieinteresétajam personam un valstu iestadém,
ka pusvaditaju nozare saskaras ar nopietnu kvalificéta darbaspéka trikumu. St prasmju
nepietiekamiba kave razosanu, jo ir augsts pieprasijums péc specializ€tam zinasanam un
darbiniekiem ar zemaku izglitibas [imeni?%, un abi Sie faktori ir batiski, lai palielinatu

ES raZzoSanas apjomu. Tiek prognozéts, ka lidz 2030. gadam Si nepietiekamiba globali
sasniegs vienu miljonu kvalificétu darba némeéju?°.

Mikroshému akts ietver prasmiju attistibu ka stratégisku mérki | pilara ietvaros, kas
nakotnes kompetencu centriem uzdod paplasinat ES prasmju resursus. EUROPRACTICE
platformas, saistita RATICLES projekta un Eiropas Mikroshému prasmju akadémijas mérkis
ir palidzet parvarét So trukumu. Visparigak runajot, prasmju pilnveides mérki var finansét
art ar ES budZeta instrumentiem, pieméram, Eiropas Socialo fondu+ vai Digitalo Eiropu, vai
ANM ietvaros.

%6 Netherlands to restrict chip exports after US pressure over China threat | Financial Times,

2023. gada 8. marts.

27" Chip sector caught in battle of Al versus geopolitics | Financial Times, 2024. gada 17. jalijs.

22 SWD(2022) 147, 59. Ipp.

29

Deloitte, 5. lpp.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=COM:2024:25:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024DC0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024DC0024
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-global-semiconductor-shortage-pov-v3.pdf
https://europractice-ic.com/
https://www.imec-int.com/en/what-we-offer/research/government-funded-research/public-funded-projects/reticles
https://chipsacademy.eu/
http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2022/09/A-Chips-Act-for-Europe-Commission-Staff-Working-Document.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-global-semiconductor-shortage-pov-v3.pdf

50

So zinojumu 2025. gada 26. februara sédé Luksemburga pienéma Il apakspalata, kuru vada
Revizijas palatas locekle Annemie Turtelboom.

Revizijas palatas varda —

Tony Murphy
priekssédeétajs
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Pielikumi

| pielikums. Par reviziju

Mikroshemu butiba un nozime

Mikroshéma ir neliela elektroniska ierice, kas izgatavota no pusvaditaju materialiem,
parasti no silicija, un kura ir iestradatas kodétas vai iespiestas elektroniskas shémas un
komponenti. Mikroshémam ir butiska nozime musu ikdienas dzive, jo tas darbina
viedtalrunus, transportlidzeklus, veselibas apripes sistemas, energétikas infrastruktiru,
mobilitates risinajumus, sakaru tehnologijas, satelitus un modernus militaros lietojumus.

Mira (Moore) likums paredz, ka tranzistoru skaits dubultojas ik pa diviem gadiem. Tas
nodrosSina uzticamu nozares progresa prognozésanu. Modernas razosanas tehnologijas
tagad izmanto tranzistorus diapazona no 7 nm lidz 5 nm, kas |auj viena mikroshéma
ievietot vairak tranzistoru. Tas palielina razoSanas jaudu un energoefektivitati. Nakamas
paaudzes ta sauktas vismodernakas mikroshémas izmantos tranzistorus, kuri ir mazaki par
5 nm. Sasniegumi ir iesp&jami arm materialos, uz kuriem ir kodéti tranzistori, pieméram,
gallija nitrids, kas nodrosina lielaku energoefektivitati neka silicijs.

Mikroshémas var iedaltt tris galvenajos tipos, pamatojoties uz to funkcionalitati:

o logiskas mikroshémas sarezgitas informacijas apstradei, lai izpilditu uzdevumus,
pieméram, datoros;

o  atminas mikroshémas informacijas glabasanai, pieméram, tadas iericés ka
klépjdatora cietie diski;

o lietojumam specifiskas integralas shémas, kas ir pielagotas konkrétiem uzdevumiem
rdpnieciskos lietojumos, pieméram, autoblveé un razosana.


https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/resources/moores-law.html
https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/energy-efficiency-technologies/sic-gan/
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ES vieta globalaja véertibu kede

04 pedéjo 20 gadu laika ES mikroshému izlaide ir palielindjusies, tacu tas ipatsvars globalaja
razosanas jauda visos mikroshemu veidos ir ievérojami samazinajies, 2020. gada sasniedzot
tikai 9 %, jo arvien pieaug globala razosana. 2021. gada, kad ES eso3as razotnes darbojas ar
pilnu jaudu, t3s tirdzniecibas deficits pusvaditaju joma bija gandriz 20 miljardi EUR?.
Pusvaditaju vértibu kédé pétnieciba vadoso lomu ienem ASV un Azija, ka ari ievérojamu
ieguldijumu sniedz tadas valstis ka Japana un Dienvidkoreja. ES ir nozimiga loma,
izmantojot tas PTO un sadarbibas programmas, kas vérstas uz inovaciju un augsto
tehnologiju sasniegumiem.

05 Logisko mikroshému izstradi vada ASV, piedaloties Apvienotajai Karalistei, Japanai,
Dienvidkorejai, Taivanai un Kinai. Atminas mikroshému izstradé dominé Dienvidkoreja un
ASV, ar Japanas, Taivanas un Kinas atbalstu.

06 Mikroshému raZosana ir koncentréta Austrumazija, Taivanai un Dienvidkorejai raZojot
vismodernakas mikroshémas. ES koncentréjas uz ASIC — lietojumprogrammam specifiskam
integralajam shémam, un tai ir bltiska konkurences prieksrociba, razojot aprikojumu
modernai mikroshému razosanai.

07 Globalas pusvaditaju vértibas kédes izejvielu posma dominé Kina, Japana, Dienvidkoreja un
ASV, savukart ES loma ir ierobeZota, koncentréjoties uz niSas materialu pilnveidosanu.
Tapat iepako$ana un testé$ana ir koncentréta Azija, Kinai, Taivanai un Malaizijai
uznemoties vadoSo lomu, bet ES sniedz ieguldijumu galvenokart specializétas jomas ar
augstu pievienoto vertibu.

08 Nozare ir |oti kapitalietilpiga, un tapéc to raksturo salidzinosi neliels skaits lielu uznémumu.
Globalas ekonomikas konkurg, lai piesaistitu privatos ieguldijumus, piedavajot ievérojamas
subsidijas un citus stimulus.

L Pusvaditaju raZosanas nozares apvieniba: Emerging resilience in the semiconductor supply

chain), 2024. gada maijs, 15. lpp.

2 SWD(2022) 147, 57. Ipp.


https://www.semiconductors.org/emerging-resilience-in-the-semiconductor-supply-chain/
https://www.semiconductors.org/emerging-resilience-in-the-semiconductor-supply-chain/
http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2022/09/A-Chips-Act-for-Europe-Commission-Staff-Working-Document.pdf
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09 Nemot véra iepriek$ minéto, pasaules mikroshému tirgus strauji aug, un tiek prognozéts, ka
gada ienémumi pieaugs no 600 miljardiem USD (571 miljards EUR) 2022. gada lidz
1 triljionam USD (952 miljardiem EUR) lidz 2030. gadam. Ja netiks veikti atri un batiski
ieguldijumi, tiek prognozeéts, ka ES pasaules tirgus dala noslidés zem 5 %, tadejadi vél vairak
apdraudot tas industrijas konkurétspéju un tehnologisko autonomiju®.

ES stratégiskais satvars un tiesibu akti par mikroshémam

10 1. attéla ir paradits galveno politikas dokumentu laika grafiks kop$ 2013. gada, tostarp
2013. gada stratégija un Mikroshému akts — galvenie ES stratégiskie dokumenti, kas
attiecas uz mikrosheémam. Il pielikuma ir sikak izklastitas Sis divas stratégijas, ka ari citi
attiecigie politikas dokumenti.

1. attéls. | Galvenie politikas dokumenti kops 2013. gada

i ) ES
Jauna Eiropas Industrialas stratégijas

Integréta rapniecibas politika industriala strategija atjauninasana Mikroshemu akts

globalizacijas laikmeta

2021. gada
2021. gada marts novembris

2010. gada maijs 2020. gada marts 2021. gada maijs

Eiropas stratégija
mikro- un
nanoelektronikas
komponentu un
sistému joma

Jauniem izaicinajumiem
piemérota konkurences
politika

“Digitalais kompass lidz
2030. gadam”

Avots: ERP.

3 Global semiconductor trends and the future of EU chip capabilities, Eiropas Parlamenta Izpétes

dienests, 2022. gads.


https://www.asml.com/en/news/press-releases/2022/asml-position-paper-on-eu-chips-act
https://espas.eu/files/Global-Semiconductor-Trends-and-the-Future-of-EU-Chip-Capabilities-2022.pdf?utm_source=chatgpt.com
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Uzdevumi, pienakumi un galvenie finanséjuma avoti
ES mikroshému stratégiju atbalstam

Attieciba uz ES un publiskajiem lidzekliem kops$ 2013. gada atbalsts mikroshému nozarei ir
sniegts galvenokart $ada veida:

o dotacijas saskana ar programmam, ko tiesSi parvalda Komisija, pieméram,
“Apvarsnis 2020” (2014.—2020. gada laikposms) un “Apvarsnis Eiropa” un “Digitala
Eiropa” (2021.—2027. gads). Komisija ir atbildiga par dotaciju pieskirSanu un to
Isteno$anas uzraudzibu, un to atbalsta kopuznémums “Mikroshémas”;

o dotacijas saskana ar programmam, ko kopigi parvalda Komisija un dalibvalstis,
pieméram, Eiropas Regionalas attistibas fondu. Komisija apstiprina dalibvalstu
daudzgadu programmas un uzrauga to istenosanu. Valsts vai regionalas iestades ir
atbildigas par konkrétu projektu atlasi un istenosanu;

o dotacijas un citi finansiala atbalsta veidi (pieméram, garantijas) tadas programmas ka
ESIF (2014.—2020. gada laikposms) un programma InvestEU (2021.-2027. gads).
Saistitos projektus izvélas un uzrauga attiecigais istenosanas partneris, galvenokart EIB

grupa;

o  ANM finanséjums, ja dalibvalstis Sadus ieguldijumus ir ieklavusas savos planos, kurus
novérté Komisija un apstiprina Padome;

o dotacijas no valstu budZetiem (valsts atbalsts saskana ar IPCEIl, FOAK un ad hoc
gadijumi) valsts iestazu atlasitiem uznémumiem.

Mikroshému nozare un privatie uznémumi ir galvenie dalibnieki, kas iegulda ievérojamus
lidzeklus pétnieciba, mikroshému izstrade un razosana. Vinu loma ir izSkirosa, lai sekmigi
istenotu Mikroshému aktu, kas liela méra ir atkarigs no privatiem ieguldijumiem razoSanas
jaudas paplasinasana.

Komisijai ir btiska loma Mikroshému akta istenoSana un uzraudziba, un ta sadarbojas ar
nozari un citam ieinteresétajam personam, izmantojot kopuznémumu “Mikroshémas”, kas
ir atbildigs par iniciativas “Mikroshémas Eiropai” istenoSanu. Ta ari apstiprina dalibvalstu
pazinoto valsts atbalstu, galveno uzmanibu pievérsot ta saderibai ar ES iekséjo tirgu, bet ar
ierobeZotiem TstenoSanas uzraudzibas pienakumiem. EIB grupa (Eiropas Investiciju banka
un Eiropas Investiciju fonds) art cieSi sadarbojas ar Komisiju Mikroshému fonda konteksta.

Dalibvalstim ir batiska loma, stimuléjot uznémumus ieguldtt pétnieciba un razosanas
jauda. Tas parvalda Eiropas Regionalas attistibas fonda finansétas valsts un regionalas
programmas un parvalda valsts atbalstu valsts l[imeni, lai atbalstitu Sos centienus.
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Revizijas tvérums un pieeja

15 Revizijas mérkis bija parbaudrt, ka ES industriala politika atbalstija ES mikroshému nozares
stratégiskas autonomijas stiprinasanu. Veicot So reviziju, més novertéjam:

o  Mikroshému akta izstradi péc 2013. gada stratégijas rezultatiem;

o  ESun pieejama publiska finanséjuma saskanosanu gan ar 2013. gada stratégijas, gan
Mikroshému akta mérkiem;

o  Mikroshému akta istenoSanas savlaicigumu attieciba uz ES stratégiskajiem meérkiem;

o  citus faktorus un riskus, kas varétu ietekmét Mikroshému akta Tstenosanu.

16 Misu zinojuma mérkis ir sniegt ieskatus un ieteikumus; tie varétu ari sekmét Komisijas
pirmo starpposma noveéertéjumu un Mikroshému akta parskatisanu, kas jaiesniedz Eiropas
Parlamentam un Padomei lidz 2026. gada septembrim.

17 Maisu revizija aptver laika posmu no 2013. gada maija lidz 2024. gada jalijam. Tomér, ja
iespéjams, esam izmantojusi jaunako pieejamo informaciju. Veicot reviziju:

o  mes parskatijam stratégiskos dokumentus, tiesibu aktus, politikas dokumentus un
zinojumus ES un valstu limenr;

o  més intervéjam Komisijas, kopuzneémums “Mikroshémas”, EIB, EIF, valstu iestazu un
augstako revizijas iestazu parstavjus, ka ari ES pusvaditaju nozares apvienibas un
parstavjus;

o mésapmekl&jam Vaciju, Italiju un Niderlandi. Sis dalibvalstis tika izvélétas,
pamatojoties uz tadiem kritérijiem ka pusvaditaju klasteru esamiba un to nozime
ES lomai globalaja vertibu kéde, galveno ES un valstu publiska finanséjuma sanémeéju
koncentracija un valstu digitalo stratégiju esamiba;
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meés iztaujajam 14 finans€juma sanémeéjus pusvaditaju nozaré, t. i., desmit
uznémumus (astonus mikroshému razotajus un divus iekartu razotajus) un Cetras
pétniecibas un tehnologiju organizacijas, kuras tika izvélétas, jo tas bija vienas no
lielakajam ES un publiska finanséjuma sanemeéjam (ar apstiprinato kopéjo publiska
finanséjuma summu 11,5 miljardi EUR, sk. 93. punktu);

meés izvéléjamies desmit attiecigus nozimigu sanémeju projektus — sesus no
2014.-2020. gada laikposma un Cetrus no 2021.—2027. gada laikposma, kas sanéma
finanséjumu no dazadam finans€juma plismam un parstav dazadus vértibu kédes
posmus. Més analizéjam dokumentaciju, galveno uzmanibu pievérsot to attiecigajam
atlases procesam, saskanotajiem mérkiem, istenoSanas progresam, sasniegtajiem
rezultatiem un konstatétajiem skersliem un problemam (sk. /Il pielikumu).
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Il pielikums. Galvenie politikas dokumenti kops
2013. gada

2013. gada stratégija

01 2013. gada stratégija’, par kuru pazinoja Komisijas priek§sédétaja vietniece Neelie Kroes,
tika uzsverts, ka ir steidzami jastiprina ES pozicija pusvaditaju razosana, noradot: “Citas
valstis agresivi investé datoru mikroshémas, un Eiropa nedrikst atpalikt”. Kroes noradija uz
ES mérki apsteigt ASV mikroshému razoSana. Stratégija tika uzsvertas ES stipras un vajas
puses, nosakot pieticigus un sadrumstalotus ieguldijumus ka galveno deficitu salidzinajuma
ar globalajiem dalibniekiem.

02 2013. gada stratégijas rezultata tika izveidota Elektronikas lideru grupa (ELG), kura ietilpst
11 lielako elektronikas uznémumu vaditaji, ar mérki izstradat celvedi un istenosanas planu
lidz 2020. gadam. ELG koncentréjas uz pieprasijuma, piedavajuma un raZosanas jaudas
palielinasanu, lai divkarsotu ES mikroshému razoSanu un raditu 250 000 tieSu darbvietu.
Galvenas iniciativas bija kopuznémums ECSEL (ko aizstaja kopuznémums KDT) un IPCE]
mikroelektronikas joma, kas ELG ce)ved tika izcelts ka stratégisks instruments
ES mikroelektronikas spé&ju stiprinasanai’.

Mikroshému akts

03 Mikroshému akts tika ieviests, reagéjot uz ES stagnaciju globalaja mikroshému tirgd un
Covid-19 pandémijas izraisitajiem butiskajiem piegades kédes traucéjumiem?. Komisijas
priekSseédétaja Ursula von der Leyen pazinoja par So iniciativu sava 2021. gada uzruna par
stavokli Savieniba, uzsverot nepiecieSamibu “visu uzmanibu pievérst tai”. Priekslikums
Mikroshému akta regulai tika publiskots 2022. gada februari ka dala no plasakas
Mikroshému akta paketes un ta stajas speka 2023. gada septembri.

1 COM(2013) 298.
2 SWD(2022) 147, 33. Ipp.

3 COM(2022) 45, 1. Ipp.


https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_13_455
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/SPEECH_21_4701
https://digital-strategy.ec.europa.eu/lv/library/european-chips-act-communication-regulation-joint-undertaking-and-recommendation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/lv/library/european-chips-act-communication-regulation-joint-undertaking-and-recommendation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0298&qid=1726592105386
http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2022/09/A-Chips-Act-for-Europe-Commission-Staff-Working-Document.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0045
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04 Pazinojuma par Mikroshému aktu teikts, ka, neraugoties uz priekdrocibam dazas jomas,
Eiropa ir atkariga no importa, tadéjadi padarot to neaizsargatu pret piegades kédes
traucéjumiem. Taja noradits, ka Sadu traucéjumu gadijuma tadam nozarém, ka autobuives
nozare, dazu nedé|u laika varétu aptrukties mikroshému krajumi. Eiropai bija ariierobeZota
razosanas jauda attieciba uz nobriedusiem tehnologiju mezgliem (22 nm), bet attieciba uz
jaunakam mikroshémam (7 nm un mazak) vispar nebija razoSanas jaudas.

05 Mikroshému akta mérkis ir stiprinat ES vado$o lomu pusvaditaju tehnologiju joma un
nodrosinat drosu piegades kédi, uzlabojot razoSanas jaudas un attistot modernas
tehnologijas. Taja ir noteikts meérkis [idz 2030. gadam sasniegt 20 % no “pasaules
modernako un ilgtspéjigo pusvaditdju raZosanas veértibas”, tadéjadi samazinot atkaribu un
izmantojot ekonomiskas iesp€jas mikroshému nozareé. Lai to panaktu, Mikroshému akta ir
ieziméti tris pilari.

06 1 pilars. Iniciativa “Mikroshémas Eiropai”. Tas tika izstradats, lai noverstu pétniecibas,
izstrades un ar to saistitos infrastrukttras trikumus ES un tadejadi uzlabotu ES spéju
darboties mikroshému tehnologijas avangarda. Kopuznémums “Svarigas digitalas
tehnologijas” tika parveidots par kopuznémumu “Mikroshémas”, pastiprinats un
parorientéts uz stratégijas méerkiem, paredzot jaunu projektésanas platformu un jauna
veida eksperimentalas izméginajuma linijas. Tika ieviesti jauni pasakumi, lai noverstu
prasmju trikumus un atvieglotu jaunuznémumu, augoso uznémumu, MVU un uznémumu
ar mazu/vidéja tirgus kapitalizaciju piekluvi aiznémuma finanséjumam un pasu kapitalam.

07 1 pilars. “Piegades drosiba”, Ta mérkis bija uzlabot ES razo$anas spéjas. Lai to panaktu, ta
balstijas uz valsts atbalsta parskatiSanu 2013. gada stratégija, pieméram, IPCEl un
“Apvarsnis 2020”. Komisijas priekslikuma regulai® ir precizéts valsts atbalsta novértésanas
reguléjums publisko un privato ieguldijumu veicinasanai FOAK, ko var sniegt saskana ar
Ligumu par Eiropas Savienibas darbibu. Istermina (2024.—2025. gads) t3 mérkis bija
nostiprinat ES pozicijas, bet vidéja un ilgtermina (2026.—2030. gads) tam vajadzétu veicinat
virzibu uz mérki lidz 2030. gadam sasniegt 20 % tirgus dalu®.

4 COM(2022) 46.

5 SWD(2022) 147, 82. Ipp.


https://www.chips-ju.europa.eu/News-detail/?id=b60d9ba4-43f6-ee11-a1fd-000d3ad95752
https://www.ipcei-me.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0046&qid=1726591044378
http://www.decision.eu/wp-content/uploads/2022/09/A-Chips-Act-for-Europe-Commission-Staff-Working-Document.pdf
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08 11 pilars. “Uzraudziba un reagésana krizes situdcijds”. Taja galvena uzmaniba pievérsta
krizes darbibam attieciba uz uzraudzibu un reagésanu. Ta meérkis ir izveidot koordinacijas
mehanismu starp Komisiju, daltbvalstim un nozari, lai uzraudzitu piedavajumu, apléstu
pieprasijumu un prognozétu turpmakus piegazu traucéjumus un krizes. Sis koncepcijas
pamata ir divi komponenti:

o  stratégiska piegades kédes kartésanas un uzraudzibas shéma;

o Tpass pasakumu kopums, ko var izmantot, kad tiek aktivizéts krizes posms, pieméram,
meérktiecigi informacijas pieprasijumi, prioritari rikojumi un kopigi iepirkumi.

Citi Komisijas pazinojumi, kas attiecas uz pusvaditajiem

09 2010. gada pazinojuma “Integréta industriala politika globalizacijas laikmetam”° tika
uzsverta svarigu pamattehnologiju (KET), pieméram, mikroelektronikas un
nanoelektronikas, moderno materialu un biotehnologijas, stratégiska nozime ka butiskiem
nozares inovaciju un konkurétspéjas virzitajspekiem. Taja uzsverts, ka ir jaizstrada
koordinéta ES pieeja KET, lai parvarétu plaisu starp izpéti un ievieSanu tirgu.

10 Sikoncentrésanas uz KET tiesi ietekméja 2013. gada stratégiju, pieskirot prioritati
ieguldijumiem un iniciativam, lai stiprinatu ES spé&jas mikroelektronikas joma, kas ir viena
no galvenajam KET, veicinot inovacijas, vadoSo lomu industrija un vértibu kédes attistibu
ES.

11 2020. gada marta ES naca klaja ar “Jaunu Eiropas industrialo stratégiju”’, kuras mérkis ir
virzit dubultu parkartosanos uz zalo un digitalo ekonomiku, vienlaikus uzlabojot
konkurétspéeju un stratégisko autonomiju. Stratégija tika apsolits atbalsts galvenajam
stratégiskajam tehnologijam, tostarp mikroelektronikai, un tika likts pamats Mikroshému
aktam, uzsverot nepiecieSamibu samazinat stratégisko atkaribu, veicinat tehnologisko
suverenitati un stiprinat kritiskas vértibas kédes, pieméram, pusvaditaju kédes.

6 COM(2010) 614.

7 COM(2020) 102.


https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:LV:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102

12

13

14
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Komisija 2021. gada marta publicéja pazinojumu par Digitalo kompasu

lidz 2030. gadam®, kura rezultata 2022. gada galu gala tika pienemts Digitalas desmitgades
lemums®. Saja Iémuma ir noteikts mérkis lidz 2030. gadam panakt “supermodernu
pusvaditaju raZosanas saskana ar Savienibas tiesibu aktiem par vides ilgtspéju Savieniba
(..) atbilst vismaz 20 % pasaules raZosanas apjoma” saskana ar Savienibas tiesibu aktiem
par vides ilgtspéju”, ka ari prasibu dalibvalstim katru gadu sniegt jaunako informaciju par
savu progresu. Velak Komisija pienéma So mérki ka Mikroshemu akta galveno mérki.

Komisija 2021. gada maija saka istenot atjauninato 2020. gada industrialo stratégiju'°, lai
nemtu véra COVID-19 pandémijas pirma gada ietekmi uz Eiropas industriju un tas
iezimétas vajas vietas. To papildinaja padzilinati parskati par stratégiskajam jomam, viena
no kuram ietilpa pusvaditaji. Taja ari tika pazinots Komisijas plans 2021. gada otraja
ceturksnt izveidot “Procesoru un pusvaditaju tehnologiju industrialo aliansi”, kuras mérkis ir
stiprinat ES spéjas pusvaditaju tehnologiju joma. Vélak Mikroshému akta si alianse tika
atzita par galveno ieintereséto personu ES pusvaditaju ekosistéma, un ESB ar to bija
jakonsultéjas.

2021. gada novembri Komisija publicéja dokumentu “Konkurences politika, kas
piemérota jauniem izaicinajumiem” ', uzsverot konkurences politikas lomu zalas un
digitalas parkartosanas atbalstiSana. Taja uzsvérta inovacijas veicinasana, pielagosanas
mainigajai tirgus dinamikai un izkropJojumu noversanu tadas kritiskas nozarés ka
pusvaditaju nozare. Pazinojums pastiprinaja /PCEl nozimi. Taja ari uzsvérta nepiecieSamiba
atbalstit inovativas pusvaditaju raZotnes, kas ES tirgl pavertu jaunas iespgjas, ieviesSot tas
mikroelektronikas nozaré saskana ar FOAK koncepciju. Mikroshému akts balstas uz Siem
principiem, lai veicinatu investicijas un inovaciju un tadejadi stiprinatu ES stratégisko
autonomiju un noturibu pusvaditaju joma.

& COM(2021) 118.
° Lémums (ES) 2022/2481.
10 COM(2021) 350.

1 CoOM(2021) 713.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2481
https://commission.europa.eu/document/download/9ab0244c-6ca3-4b11-bef9-422c7eb34f39_lv?filename=communication-industrial-strategy-update-2020_lv.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0713
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lll pielikums. Parskats par parbauditajiem
projektiem

Pamatprogrammas “Apvarsnis 2020” projekts EPIFCS koncentréjas uz kvantu iespéjam. To
vada Italijas PTO konsorcija ar ES un Dienvidkorejas partneriem, un tas balstas uz
ieprieksejiem ES finansétiem pétijumiem kvantu fotonikas joma. Lai gan tehniski kavéjumi
ir kavéjusi progresu, projekts ir netiesi saskanots ar ES 2013. gada stratégiju un tiesi ar
Mikroshému akta | pilara mérkiem ta fundamentalajos pétijumos par revolucionaram
tehnologijam, pieméram, kvantu tehnologijam. Ta mérkis ir izstradat pirmo revolucionaro
ierici, kas simulé kvantu mehanikas problémas kompakta iericé, kas darbojas gan pie

~800 nm, gan istabas temperatira.

Pamatprogrammas “Apvarsnis Eiropa” projekts ar nosaukumu “Uzlabota modelésana un
raksturosana attieciba uz speka pusvaditaju materialiem un tehnologijam
(AddMorePower) ir vérsts uz jauniem materialiem un jaudas pusvaditaju 3D integraciju. Sa
projekta, kas tika uzsakts 2023. gada janvari un ko koordiné Vacijas PTO, mérkis ir
nodroSinat pusvaditaju nozaru pareju uz uzlabotiem pusvaditaju materialiem. Ta rezultati,
visticamak, atbalstis Mikroshému akta mérkus, kas saistiti ar fundamentaliem pétijumiem
vismodernako pusvaditaju materialu un tehnologiju joma un to izmantoSanu rtpnieciski
nozimiga vide. Paredzams, ka jaunie materiali bls izmantojami mikroshému izmériem no
1 nm lidz 10 mm.

“Apvarsnis Eiropa” projektu RETICLES (EUROPRACTICE pakalpojumu pétnieciba,
uznéméjdarbiba, apmaciba, Il apmaina un mikroshému platforma) uztur ES PTO, kas
atrodas Be|gija. Sis projekts ir turpinajums EUROPRACTICE — platformai, kas

ES akadémiskajam aprindam un MVU nodrosina pilnu mikroelektronikas pakalpojumu
klastu, kas nepiecieSami mikroelektronikas kézu projektésanai, izgatavosanai, iepakoSanai
un integrésanai. RETICLES ir izvirzijis visaptveroSu mérki stiprinat projektésanas kapacitati
ES un vél vairak samazinat skerslus piekluvei modernam pusvaditaju tehnologijam. Projekts
RETICLES nav vérsts uz konkrétu pusvaditaju vai razoSanas mezglu veidu, un ta galvenais
meérkis ir izveidot atvértas piekluves pakalpojumus, kas nodrosinatu izmaksu zina pieejamu
prototipu izstradi modernas nanoelektronikas tehnologijas un pilniba iepakotas sistemas,
kas atbalsta Mikroshému akta | pilaru.


https://cordis.europa.eu/project/id/899368
https://cordis.europa.eu/project/id/101091621
https://cordis.europa.eu/project/id/101096239
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04 Kopuznémuma ECSEL projekta TAKEMI5 mérkis ir atklat, izstradat un demonstrét gan
litografijas, metrologijas, gan procesu un integracijas tehnologijas, kas |auj izméginajuma
[inija integrét modulus 5 nm mezglam. Projektu koordiné pusvaditaju komponentu
razotajs, kas atrodas Niderlandé, un to i1steno kopa ar 25 partneriem. Tas ir saskanots ar
Mikroshému akta meérki — lideriba vismodernako pusvaditaju tehnologiju joma. Atbilstosi
pieprasijumam, kas tika prognozéts dotaciju llguma parakstisanas bridi, dazadus projekta
izstradatos pusvaditaju iekartu instrumentus jau ir pasutijusi pusvaditaju razotaji ASV un
Azija. Lai gan mums neizdevas ieglt tieSus pieradijumus par ES mikroshému raZotajiem
piegadato EUV riku skaitu, 2023. gada septembri Intel pazinoja par pirmo Sis tehnologijas
izmanto$anu Irija.

05 Kopuznémuma ECSEL projektsPIN3S koncentréjas uz procesu modulu izstradi un
integraciju lidz pietiekami augstam gatavibas [imenim, ka ari uz atbilstoSas modelésanas
tehnologijas un metrologijas iesp€ju izstradi 3 nm un turpmakajiem mezgliem. Projektu
koordiné pusvaditaju komponentu razotajs, kas atrodas Niderlandg, un to isteno kopa ar
24 partneriem. Tas ir saskanots ar 2013. gada stratégiju, veicinot ES stipras puses, ka ari ar
Mikroshému akta merki — lideribu vismodernako pusvaditaju tehnologiju joma.

06 Kopuznémuma ECSEL projekts ADMONT izveidoja izméginajuma liniju “More-than-
Moore”, kas nodrosina “vienas pieturas agenttru”, lai dazadotu papildu metala oksida
pusvaditaju tehnologiju lietojumus tadas jomas ka vieda energija, mobilitate, veseliba un
razosana. Projekts, ko vadija Vacijas pusvaditaju raZotajs un kas tika istenots sadarbiba ar
14 Eiropas partneriem, tostarp diviem Vacijas PTO, ietvéra lietiSko pétniecibu un pirmo
ripniecisko ieviesanu (FID) rpnieciskiem lietojumiem, kas saistiti ar 200 mm lielam
pamatném un 350 nm lielu mikroshému elementu izméru. Tas Tstenosanas rezultata tika
demonstrétas izméginajuma linijas iespéjas. Projekts paplasinaja ES razoSanas iespéjas, par
400 % palielinot silicija pamatnu razosanas jaudu viena no ES prieksizstrades rGpnicam,
Jaujot daZus beigu raZo3anas procesus no Azijas parcelt atpakal uz Eiropu. Tomér més
konstatéjam, ka vairaki galvenie snieguma raditaji, pieméram, attieciba uz ieguves
meérkiem, projekta istenoSanas laika netika pilniba sasniegti.

07 Viens no VAcija istenotajiem 2018. gada IPCEI projektiem ietvéra jaudas pusvaditaju, viedo
sensoru un saistito FID izstradi 300 mm, 200 mm un 150 mm pamatnu linijas. Sos
pusvaditajus cita starpa izmanto autobuves nozaré, plasa patérina elektronika un lietu
interneta. 300 mm pamatnu razotnes bivnieciba ilga Cetrus gadus, un ta pilniba saka
darboties 2020. gada decembri, tadejadi palielinot ES razoSanas jaudu $ada izméra
pamatném. Atbalsta sanéméjs plano turpinat attistit viedo sensoru tehnologiju izstradi
300 mm razoSanas rlpnicai 2023. gada /PCEl ietvaros saskana ar Mikroshému akta
meérkiem.


https://cordis.europa.eu/project/id/737479
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/resources/high-volume-euv-intel-4-europe.html#gs.kb5n04
https://cordis.europa.eu/project/id/826422
https://cordis.europa.eu/project/id/661796
https://www.ipcei-me.eu/wp-content/uploads/2022/11/2022-09-IPCEI_Projektsteckbrief_Bosch_Power_eng.pdf
https://www.ipcei-me.eu/wp-content/uploads/2022/11/2022-09-IPCEI_Projektsteckbrief_Bosch_Senoren_eng.pdf
https://www.ipcei-me.eu/wp-content/uploads/2022/11/2022-09-IPCEI_Projektsteckbrief_Bosch_Senoren_eng.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/internet-things-policy
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/internet-things-policy
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Vél viens 2018. gada IPCEI projekts, ko Italija apstiprinaja 2019. gada, bija versts uz
pétniecibu un izstradi un FID energoefektivam mikroshémam, stravas pusvaditajiem un
viedajiem sensoriem. Tas ietvéra jaunu 300 mm silicija pamatnu izméginajuma liniju
automobilu, satelittehnikas, sadzives elektronikas un skaitlosanas tehnikas tirgiem.
Paredzames, ka linija péc pabeigSanas razos 120 nm mikroshému mezglus ar papildu
miniaturizaciju lidz 22 nm tehnologiju spéjam saskana ar Mikroshému akta | un Il pilara
meérkiem.

2023. gada IPCE] projekts Next GEN-7A, kas istenots Niderlandg, ietver pétniecibas un
izstrades un FID darbibas attieciba uz augstas precizitates EUV litografiju modernu
mikroshému raZosana. Ta meérkis ir izstradat un nodrosinat augstas precizitates EUV
tehnologiju vienai no no kopuznémuma “Mikroshéma” izmeéginajuma linijam. Tas ilgs no
2024. gada janvara lidz 2029. gada decembrim, atbilstosi Mikroshému akta | pilaram un,
visticamak, palidzes sasniegt 2030. gada Digitalas desmitgades mérki — 20 % pasaules tirgus
dalu.

FOAK ieguldijums Italija, kas apstiprinats ar Komisijas lemumu SA.103083, attiecas uz

ES pirmas 150 mm silicija karbida substratu razotnes bavniecibu elektroelektronikai.
RaZosanai ir jasakas 2027. gada, un ar to ir paredzéts aizstat 40-50 % no substratiem, kas
paslaik tiek piegadati no arpus ES, tadéejadi uzlabojot piegades kédes noturibu. Projekta
kopéjas izmaksas ir 730 miljoni EUR, no kuriem 292 miljoni EUR ir apstiprinats valsts
atbalsts, kas pieskirts saskana ar Italijas atveseloSanas un noturibas planu. Atbalsta
sanémeéjs ir art planoijis turpmakus ieguldijumus jauna prieksizstrades kompleksa 200 mm
substratu razo$anai Italija. Sis ieguldijums, kura apléstas kopéjas izmaksas ir 5 miljardi EUR
un valsts atbalsts lidz 2,1 miljardam EUR, jau ir apstiprinats ka vél viens FOAK. Attieciba uz
80 jauno raZotni ir iesniegts pieteikums uz “integrétas razosanas iekartas” markeéjumu

(87. punkts), kas bis véersts uz automobilu elektrobarosanas mikroshémam un, paredzams,
lidz 2032. gadam sasniegs pilnu jaudu. Abi projekti atbilst Mikroshému akta | un Il pilara
meérkiem.


https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcompetition%2Fstate_aid%2Fcases1%2F202319%2FSA_103083_2017C787-0100-CE18-A88A-B85CC0A6279B_148_1.pdf&data=05%7C02%7Cgabor.bandi%40cdt.europa.eu%7Ce8a32bf091c04fcca32e08dd75e60a4c%7C907713d95ba544ec9aa299931025ae2f%7C1%7C0%7C638796353063902451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=f5TZbg9rS8lQPZ34kq2XUAvTAL%2FLgNRp12YkIjG3hgo%3D&reserved=0

Abreviaturas

ANM: Atvese]oSanas un noturibas mehanisms

BCG: Bostonas konsultaciju grupa

CNECT GD: Komunikacijas tiklu, satura un tehnologiju generaldirektorats
EIB: Eiropas Investiciju banka

ESB: Eiropas Pusvaditaju padome

ESI fondi: Eiropas strukturalie un investiciju fondi
ESIF: Eiropas Stratégisko investiciju fonds:

FID: pirmreizéja rapnieciska izmantosSana

FOAK: First-of-a-kind (Pirmais Sada veida)

IPCEI: svarigi Eiropas nozimes projekti

JRC: kopigais pétniecibas centrs

JU: kopuznémums

KDT: kopuznémums “Svarigas digitalas tehnologijas”

KET: svarigas pamattehnologijas

Kopuznemums ECSEL: kopuznemums “Elektroniskie komponenti un sistemas Eiropas

vados$as lomas nostiprinasanai”

KPI: galvenais snieguma raditajs

MVU: mazie un vidéjie uznémumi

nm: nanometrs

PTO: pétniecibas un tehnologiju organizacija
R&D: pétnieciba un izstrade

SIA: Pusvaditaju raZzoSanas nozares apvieniba

SWD: dienestu darba dokuments
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GLOSARIS

“Apvarsnis Eiropa”: ES pétniecibas un inovaciju finanséSanas programma 2021.—
2027. gadam.

“Apvarsnis 2020": ES pétniecibas un inovacijas finanséSanas pamatprogramma 2014.—
2020. gada laikposmam.

Agrak masveida izmantota/mantota mikroshéma: vecakas paaudzes mikroshéma, kuras
izmers ir 28 nanometri vai vairak, saskana ar definiciju, kas bija spéka musu revizijas laika.

Eiropas Stratégisko investiciju fonds: atbalsta mehanisms, ko EIB grupa un Komisija
izveidoja ka dalu no Investiciju plana Eiropai, lai mobilizétu privata sektora investicijas
ES stratégiski svarigos projektos.

letekmes novértéjums: politikas iniciativas vai citas darbibas iespéjamas (ex ante) vai
faktiskas ex post) ietekmes analize.

Izméginajuma linija: fiziska infrastruktura un aprikojums, kas vajadzigs, lai raZzotu nelielu
skaitu pirmskomercializacijas posma produktu sériju.

Kapitalizdevumi: ilgtermina izdevumi par pamatldzekliem.

Kopuzneémums: ES struktira, kas izveidota kopa ar partneri, lai istenotu projektu vai
darbibu pétniecibas un ripniecibas joma.

Kvanti: tehnologiju klase, kas darbojas, izmantojot kvantu mehanikas (subatomaro dalinu
fizikas) principus.

Mikroshéma: elektroniska ierice, kas ietver dazadus funkcionalus elementus uz viena
pusvaditaju materiala, ko sauc ari par “integréto shému”.

Pamatne: mikroshému razoSanas nozares konteksta ta ir plana, plakana pusvaditaja
materiala (parasti silicija) plaksne, kas veido mikroshémas pamatni.

Pusvaditaju ekosistéma: uznémumu, organizaciju, tehnologiju un procesu tikls, kas
iesaistits pusvaditaju iericu projektésana, razosana, testésana un izplatisana.

Stratégiska autonomija: spéja rikoties neatkarigi stratégiski svarigas politikas jomas,
parmeérigi nepalaujoties uz citam valstim.


https://www.csis.org/analysis/strategic-importance-legacy-chips
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Svarigi Eiropas nozimes projekti: liela méroga projekti, kas apvieno zinasanas, pieredzi,
finansu resursus un ekonomikas daltbniekus no dazadam dalibvalstim un rada ievérojamus
ieguvumus visai ES kopuma.

Valsts atbalsts: tieSs vai netiess valdibas atbalsts uznémumam vai organizacijai, kas tiem
dod prieksrocibas salidzinajuma ar konkurentiem.



Komisijas atbildes

https://www.eca.europa.eu/Iv/publications/sr-2025-12

Laika grafiks

https://www.eca.europa.eu/Iv/publications/sr-2025-12
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https://www.eca.europa.eu/lv/publications/sr-2025%E2%80%9312
https://www.eca.europa.eu/lv/publications/sr-2025%E2%80%9312
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Revizijas darba grupa

ERP 1pasajos zinojumos tiek atspoguloti rezultati, kas ieguti, revidéjot ES politikas jomas un
programmas vai ar parvaldibu saistitus jautajumus konkrétas budzeta jomas. ERP atlasa un
izstrada revizijas uzdevumus ta, lai tiem bltu péc iespéjas lielaka ietekme, konkréti, tiek
nemts veéra risks, kadam paklauta lietderiba vai atbilstiba, attiecigo ienakumu vai izdevumu
apjoms, paredzamie notikumi, ka ari politiskas un sabiedribas intereses.

So lietderibas reviziju veica ERP locekles Annemie Turtelboom vadita |l apakspalata, kas
revide ieguldijumus kohézijai, izaugsmei un ieklautibai. Reviziju vadija Revizijas palatas
locekle Annemie Turtelboom, kuru atbalstija privata biroja vaditajs Eric Braucourt un
privata biroja atasSejsGuido Fara, galvenais vaditajs Gediminas Macys, uzdevuma vaditajs
Rafal Gorajski, uzdevuma vaditaja vietniece Manja Ernst, revidenti Aleksandra Klis-
Lemieszonek, Nils Odins, Daniel Tibor, Federica Di Marcantonio un Panagiotis Paviopoulos,
paligs revizijas joma Austin Maloney, praktikante Maria Malvezzi. Grafiska dizaina atbalstu
nodrosSinaja Alexandra Damir-Binzaru.

No kreisas uz labo. Federica Di Marcantonio, Gediminas Macys, Panagiotis Pavlopoulos,

Manja Ernst, Eric Braucourt, Rafal Gorajski, Guido Fara, Annemie Turtelboom,
Austin Maloney, Aleksandra Klis-Lemieszonek.
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KA CITET

Eiropas Revizijas palatas ipasais zinojums 12/2025: “ES stratégija mikroshému joma:
stratégijas 1stenosana atziméjams progress, bet ar Mikroshému aktu drosi vien nepietiks,
lai sasniegtu parak verienigo digitalas desmitgades mérkraditaju”, Eiropas Savienibas
Publikaciju birojs, 2025. gads.


https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR-2025-12

Mikroshémam ir izSkirosa nozime musdienu sabiedriba,
sakot ar majas elektronikas iericém un beidzot ar
aizsardzibas jomu, un to nozime tikai pieaugs. Saja revizija
novertets, ka ES industriala politika ir atbalstijusi Eiropas
mikroshému nozares stratégiskas autonomijas stiprinasanu.
Més konstatéjam, ka, neraugoties uz progresu, kas panakts
tas istenosana, ar Mikroshému aktu, drosi vien nepietiks, lai
sasniegtu loti vérienigo digitalas desmitgades
mérkraditaju — 20 % dalu pasaules tirgus vértibas kédé péc
ienémumiem. Sis merkis, iespéjams, bija parak verienigs,
nemot véra Komisijas ierobezotas pilnvaras un resursus,
atkaribu no dalibvalstu ricibas, privata sektora
ieguldijumiem un citus faktorus, pieméram, energijas
izmaksas. Més iesakam Komisijai steidzami apzinaties
situaciju un atri sakt nakamas stratégijas gatavosanu.

ERP ipasais zinojums saskana ar LESD 287. panta 4. punkta otro
dalu.

AT, TlL EIROPAS REVIZIJAS PALATA

by REVIZDAS i 12, rue Alcide De Gasperi
PALATA o e 1615 Luxembourg

(@)

LUXEMBOURG
Talrunis: +352 4398-1
Uzzinam: eca.europa.eu/lv/contact

. o Timekla vietne: eca.europa.eu
Eiropas Savienibas ol .
Publikaciju birojs Socialie mediji: @EUauditors




	Galvenie vēstījumi
	Kāpēc šī joma ir svarīga?
	Mūsu konstatējumi un ieteikumi
	Mikroshēmu akts deva jaunu impulsu, lai gan tam trūka ietekmes novērtējuma un skaidri definētu mērķrādītāju
	Komisija ir atbildīga tikai par nelielu daļu no paziņotā Mikroshēmu akta finansējuma, tomēr publiski finansētie projekti, kurus mēs pārbaudījām, kopumā bija saskaņoti ar ES stratēģiskajiem mērķiem
	Mikroshēmu akta īstenošana norit, taču pārāk lēni, lai sasniegtu digitālās desmitgades 20 % mērķi
	Ar Mikroshēmu aktu visticamāk, nepietiks, lai stimulētu vajadzīgo ieguldījumu apjomu, turklāt panākumi būs atkarīgi arī no globālās konkurences un citiem būtiskiem faktoriem.
	Mūsu ieteikumi


	Detalizētāks ieskats mūsu apsvērumos
	Mikroshēmu akts deva jaunu impulsu, lai gan tam trūka ietekmes novērtējuma un skaidri definētu mērķu
	Mikroshēmu akts nodrošināja jaunu impulsu pēc tam, kad 2013. gada stratēģija nebija sasniegusi savu galveno mērķi
	2013. gada stratēģija nesasniedza savu mērķi – apturēt ES tirgus daļas samazināšanos
	Mikroshēmu akts deva jaunu stratēģisku stimulu

	Mikroshēmu akts tika izstrādāts steigā, kā rezultātā ir radušās vairākas nepilnības
	Komisija nav izstrādājusi Mikroshēmu aktu, pamatojoties uz pilnīgu novērtējumu un ietekmes novērtējumu
	Mikroshēmu akta darbībām trūkst skaidrības par termiņiem un uzraudzību
	Eiropas rūpniecības pašreizējais pieprasījums, iespējams, Mikroshēmu aktā nav pietiekami ņemts vērā


	Komisija ir atbildīga tikai par nelielu daļu no paziņotā Mikroshēmu akta finansējuma, tomēr publiski finansētie projekti, kurus mēs pārbaudījām, kopumā bija saskaņoti ar ES stratēģiskajiem mērķiem
	Informācija par paredzamo kopējo finansējumu ir nepilnīga, jo Komisija ir atbildīga tikai par nelielu daļu no tā
	Komisijas sniegtā informācija par izmaksāto finansējumu ir nepilnīga
	Komisija finansē projektus, kas kopumā ir saskaņoti ar stratēģijām, bet tai nav pilnīgas izpratnes par to faktisko ieguldījumu
	Komisijas tiešajā pārvaldībā esošajiem ES līdzekļiem, visticamāk, būs pozitīva ietekme, lai gan tā nav izteikta skaitļos
	Lielāka uzmanība tiek pievērsta ES stratēģiskajiem mērķiem, kas piemērojami kopuzņēmumu īstenotajiem projektiem, lai gan nav skaidrs to ieguldījuma apjoms

	Paredzams, ka valsts atbalstam būs nozīmīga loma ražošanas jaudas palielināšanā, taču Komisijai nav informācijas par to, cik lielā mērā tas palīdz sasniegt ES mērķus
	IPCEI valsts atbalsts ražošanas jaudas mērķu sasniegšanai
	FOAK, visticamāk, veicinās ražošanas jaudas palielināšanos, taču Komisijai būs grūti iegūt informāciju par to faktisko ietekmi


	Mikroshēmu akta īstenošana virzās uz priekšu, taču pārāk lēni, lai sasniegtu digitālās desmitgades 20 % mērķi
	I pīlāra īstenošana norit labi, taču ir radušies daži kavējumi
	Maz ticams, ka FOAK iesaistīšanās II pīlāra ietvaros būtiski vai savlaicīgi veicinās digitālās desmitgades 20 % mērķa sasniegšanu
	III pīlārs – neliels progress uzraudzībā, bet krīzes reaģēšanas mehānismi vēl nav gatavi ieviešanai

	Mikroshēmu akts var nebūt pietiekams, lai stimulētu vajadzīgo ieguldījumu līmeni, jo panākumi ir atkarīgi arī no globālās konkurences un citiem būtiskiem faktoriem
	Ieguldījumi, kas jāveic saskaņā ar Mikroshēmu aktu, visticamāk, neatbilst nozares mērogam
	Finansējuma koncentrācija ir raksturīga nozarei, taču tā ir saistīta ar specifiskiem riskiem
	Mikroshēmu akts konkurē ar citām globālās ekonomikas stratēģijām
	Citi faktori ir būtiski, lai sasniegtu Mikroshēmu akta mērķus
	Atkarība no ārvalstu izejvielām
	Enerģijas prasības un izmaksas
	Vides jautājumi
	Ģeopolitiskā spriedze un eksporta kontroles mehānismi
	Kvalificētu darbinieku trūkums



	Pielikumi
	I pielikums. Par revīziju
	Mikroshēmu būtība un nozīme
	ES vieta globālajā vērtību ķēdē
	ES stratēģiskais satvars un tiesību akti par mikroshēmām
	Uzdevumi, pienākumi un galvenie finansējuma avoti ES mikroshēmu stratēģiju atbalstam
	Revīzijas tvērums un pieeja

	II pielikums. Galvenie politikas dokumenti kopš 2013. gada
	2013. gada stratēģija
	Mikroshēmu akts
	Citi Komisijas paziņojumi, kas attiecas uz pusvadītājiem

	III pielikums. Pārskats par pārbaudītajiem projektiem

	Abreviatūras
	GLOSĀRIJS
	Komisijas atbildes
	Laika grafiks
	Revīzijas darba grupa



